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des données issues de nœuds de 
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Improved Inter Integrated Circuit (I3C) sont 
devenus la solution la plus durable...
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de commande de grille pour des 
alimentations auxiliaires isolées jusqu’à 
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X-FAB ajoute l’option d’intégration CMOS à sa solution d’isolation galvanique
S’appuyant sur l’introduction en 2018 de 
son processus avancé optimisé pour les 
coupleurs capacitifs ou inductifs discrets 
robustes, X-FAB Silicon Foundries SE a 
réalisé de nouveaux progrès significatifs avec 
sa technologie d’isolation galvanique. Son 
process peut désormais être utilisé pour 
relier directement les éléments d’isolation 
galvanique existants avec des circuits 
actifs basés sur sa technologie XA035. 
Cette approche intégrée permet plus de 
flexibilité dans la conception de produits 
d’isolation, répondant aux opportunités 
émergentes dans les domaines des énergies 
renouvelables, des groupes motopropulseurs 
de véhicules électriques, de l’automatisation 
industrielle et de l’énergie industrielle.
Basé sur un nœud de processus de 350 
nm, le XA035 est parfaitement adapté à 
la fabrication de capteurs automobiles 
et d’appareils industriels haute 

tension. Les capacités d’isolation des 
signaux haute tension qu’il prend désormais 
en charge permettent de maintenir les 
performances opérationnelles à long terme, 
même dans des environnements exigeants. 
Il permettra la fabrication de composants 
robustes conformes à la norme AEC-Q100 
Grade 0 et de qualité industrielle, tels que 
des isolateurs numériques, des pilotes 
de grille isolés et des circuits intégrés 

amplificateurs isolés. X-FAB fournit un PDK 
complet qui prend en charge la technologie 
de processus nouvelle et améliorée pour 
tous les principaux fournisseurs EDA.
« Nous constatons une demande croissante 
de la part de nos clients pour des 
solutions de fonderie robustes permettant 
de concevoir des produits à isolation 
galvanique. X-FAB est en production depuis 
plusieurs années avec sa couche d’isolation 
hautement fiable et éprouvée pour les 
implémentations de coupleurs discrets 
», déclare Tilman Metzger, responsable 
marketing des produits haute tension chez 
X-FAB. « En exploitant le même module de 
processus, nous sommes désormais en 
mesure d’offrir encore plus de flexibilité dans 
la conception de tels produits en permettant 
l’intégration directe avec des circuits CMOS 
sur la même puce. ».
www.xfab.com

Des technologies de détection de position optimisées pour les moteurs à induction
Ciblant les applications robotiques, industrielles et médicales, la 
technologie de capteur de position inductif (IPS) proposée par 
Renesas Electronics peut remplacer les codeurs magnétiques et 
optiques coûteux, désormais couramment utilisés dans les systèmes 
de commande de moteur qui nécessitent une détection de position 
absolue, la vitesse, la précision et une fiabilité élevée. Elle utilise des 
éléments de détection constitués de pistes de cuivre gravées sur une 
carte de circuit imprimé (PCB) pour détecter la position d’une cible 
métallique. Contrairement aux capteurs à aimants volumineux, les 
produits IPS peuvent fonctionner à 600 K tours minute et détecter 
la position dès le démarrage, tandis que le délai de propagation est 
inférieur à 2µs, ce qui les rend idéaux pour les moteurs à vitesses 
de rotation élevées. De plus, la technologie des capteurs prend 
en charge les fonctionnalités d’étalonnage automatique et de 
linéarisation, garantissant des performances constantes tout au long 
de la durée de vie opérationnelle du moteur.

UNE RÉSOLUTION JUSQU’À 19 BITS ET UNE PRÉCISION 
JUSQU’À 14 BITS
Basée sur le principe Vernier, la technologie de capteur à double 
bobine prend en charge une résolution allant jusqu’à 19 bits et une 
précision allant jusqu’à 14 bits, ce qui les 
rend supérieurs aux produits comparables 
disponibles sur le marché. La technologie 
robuste des capteurs fonctionnera de 
manière fiable dans des environnements 
difficiles, où ils peuvent être exposés à des 
températures élevées, à la poussière, à 
l’humidité, aux vibrations et aux interférences 
électromagnétiques (EMI). Les capteurs 
à induction sont insensibles aux champs 
parasites, ne nécessitent aucun entretien 
et sont moins sujets aux erreurs que les 
capteurs magnétiques. Ces avantages 
font des capteurs de position à induction 
une option plus attrayante que les codeurs 
optiques conventionnels ou les codeurs 
magnétiques, qui ont tendance à être plus 
lourds et plus coûteux.

« Notre technologie de capteur de position à induction représente un 
bond en avant significatif dans le domaine des capteurs de position 
de moteur », a déclaré Jan Leuckfeld, directeur principal de la division 
HPC Analog (Capteurs) chez Renesas. « Ils nous permettront de 
fournir des circuits intégrés de capteurs de position de moteur 
différenciés pour les applications industrielles robustes, très précises 
et à faible cout. »
La technologie des capteurs de position à induction prendra 
en charge les interfaces de communication UART, ABI et I²C 
couramment utilisées, garantissant une intégration transparente dans 
les réseaux industriels et facilitant la surveillance et l’analyse des 
données en temps réel. De plus, la nouvelle technologie de capteur 
sera soutenue par une chaîne d’outils complète comprenant un 
logiciel dédié à la personnalisation par l’utilisateur et à l’optimisation 
de la précision. Renesas prévoit de combiner le nouveau capteur avec 
de nombreux composants compatibles de son portefeuille pour offrir 
un large éventail de combinaisons gagnantes. Ces combinaisons 
gagnantes fonctionnent ensemble de manière transparente pour 
apporter une conception optimisée et à faible risque pour une mise 
sur le marché plus rapide. 
www.renesas.com

https://click.agilitypr.delivery/ls/click?upn=FhJLRVXqxe94TndTFJg8p4GW4IJxfDmYttX1-2BtRwvr8-3DDrp5_TmoPLIbax9Jh83rXf3CKCcqdryZ5NZYLOyMork3tuuIwz-2Fly0WwWab-2BRGO2FQTMmAPnvpWaKHW-2BLSxXueh9ApM0nm-2FWZIlL5gsSFvEPu9CHU-2BS-2FA7ZnJAoK5ip9HrQCQuv3JprKzAKDuiCTTUqUiGnAMnXEkug06BJrGQIW4-2B7y-2B8BYoAoMMHTtnrIOTy9pAXeojqqUjoOjAq9DuOqhal3C3hwbNiuPNqPLF-2FgbsnN-2FfG6UQ9yuLx-2FAItuBi4SQJ823aQ1qx21XGl7xSNZh2LdFSJHQ-2FLreAZkDjUap2gSatdISnav-2BbaNaqkX8irORSK95lUZYr40HwUe0aXvRVxcnGSavq5Aui-2FplxqsfPWRz0OdXSVsr-2BUKPn9YxePjeWCU69eRWZMcp7Q-2FJycaFog-2B9-2FjfDiHEL5Uvku85a9Wjh1XKZ4JGGhRhY6zgShxjVMY9lQiqrq-2BsZTlwhTZ14rfA-3D-3D
http://www.renesas.com/
http://www.renesas.com/
http://www.xfab.com
http://www.ECInews.fr
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Microchip et Mouser soulignent 
la simplicité et l’efficacité des 
microcontrôleurs 8 bits 
Mouser Electronics, Inc., annonce la sortie d’un nouvel e-book 
en collaboration avec Microchip Technology, mettant en 
avant les propositions de valeur et les cas d’utilisation relatifs 
aux microcontrôleurs (MCU) 8 bits. Dans « La puissance du 
microcontrôleur 8 bits », des experts du secteur offrent des 
perspectives uniques sur l’utilisation idéale des MCU 8 bits dans les 
applications électroniques automobiles, industrielles, médicales et 
grand public, même par rapport à des dispositifs 16 et 32 bits plus 
puissants. 

Dans les applications automobiles, les MCU 8 bits peuvent être 
privilégiés dans les sous-systèmes de véhicule en raison de leur 
simplicité et de leur efficacité, qui contribuent à maintenir la 
conception compacte. Microchip propose des solutions, telles que 
les MCU AVR EA MCU, adaptées aux applications automobiles 
et conformes aux normes automobiles. Les MCU 8 bits dotent 
également les concepteurs industriels d’une solution rationalisée, 
en ne proposant que les fonctions dont ils ont besoin pour le travail à 
effectuer et en éliminant les frais généraux. La conception compacte 
des MCU 8 bits permet aux industriels de déployer une architecture 
basée sur des modules tout en minimisant les coûts et la complexité 
du système.  
Autre exemple, le domaine médical : les dispositifs wearables et 
les appareils de suivi de la santé doivent intégrer des capteurs 
pour le contrôle biométrique, des MCU pour l’interprétation et la 
communication des données des capteurs, ainsi que du matériel 
de communication sans fil pour la transmission des données. Par 
ailleurs, ces appareils sont souvent portables et alimentés par 
batterie, ce qui pose la question de la consommation d’énergie. Dans 
ce type d’application de l’Internet des objets médicaux (IoMT), les 
MCU 8 bits offrent un mélange unique de performances et d’efficacité 
énergétique.
Dans le domaine de l’électronique grand public, la taille et le prix des 
produits sont essentiels. C’est pourquoi les MCU 8 bits tels que la 
série PIC16F18x restent le choix idéal en raison de leur conception 
plus simple et de la taille réduite de leur boîtier. 
Pour lire « La puissance du microcontrôleur 8 bits », rendez-vous sur :
https://resources.mouser.com/explore-all/the-mighty-8-bit-
microcontroller/.

https://resources.mouser.com/explore-all/the-mighty-8-bit-microcontroller/
https://resources.mouser.com/explore-all/the-mighty-8-bit-microcontroller/
https://www.tme.eu
https://www.tme.com
https://www.tme.eu


6   ECI  Janvier-Février 2024	 www.ECInews.fr 

ACTUALITÉS

Le Groupe WAE a repris la SNEES
Fondé et dirigé par Frédéric Fabre, le Groupe WAE, dont le siège 
social est à Avrillé (Maine-et-Loire), change de dimension, a 
finalisé l’acquisition de la SNEES (Société Nouvelle d’Equipement 
Electronique Sarthoise), basée à Sablé-sur-Sarthe. Cet EMS 
(Electronics Manufacturing Service) est spécialisé dans la fabrication 
en série de cartes électroniques. 
Avec cette 4ème opération de croissance externe, en six ans, le 
Groupe WAE internalise une nouvelle activité et augmente ses 
capacités de production dans l’Hexagone. Depuis 2017, dans une 
logique d’intégration verticale, de complémentarité des compétences 
et de construction d’une offre globale « de l’idée au produit », West 
Advanced Electronic Group a successivement rassemblé sous sa 
bannière : 
QUASAR CONCEPT - Avrillé (Maine-et-Loire) Bureau d’études 
électronique, industrialisation et fabrication en série ; étude, 
conception et fabrication de bancs de test 
CAO CONCEPT - Angers (Maine-et-Loire) Design et conception de 
cartes électroniques, prototypage 
SERETEC - Villebon-sur-Yvette (Essonne) Bureau d’études mécanique 
et industrialisation de produits, spécialisé en plasturgie
Avec le renfort de la SNEES, et son unité de production de 5000 m², 
le Groupe WAE compte désormais 120 salariés, répartis sur six sites, 
en France et à l’international, pour un chiffre d’affaires consolidé de 
15 millions d’euros. L’intégration de la SNEES, aux côtés de QUASAR 
CONCEPT, CAO CONCEPT et SERETEC renforce la portée du projet 
industriel du Groupe WAE via une couverture encore élargie des 
métiers de l’électronique, logiciels embarqués et mécanique. 

SNEES : PRODUCTION « MADE IN FRANCE », EXPERTISE ET 
COMPÉTENCES EN PAYS DE LA LOIRE
Créée en 1980 à Sablé-sur-Sarthe, la SNEES avait été reprise en 
2010 par Philippe Monnier qui accompagnera le processus de 
transmission. L’entreprise est forte de 40 collaborateurs. 
Au sein d’une usine de 5000 m², elle dispose d’un parc récent de 
machines dont trois lignes automatisées pour la fabrication en série 
de cartes électroniques et une ligne automatisée pour la fabrication 
de prototypes et les petites séries.
La SNEES réalise aussi l’intégration de sous-ensembles et produits 
finis ainsi que du câblage filaire. 
https://group-wae.com/

Résoudre les défis 
liés à la conception de 
systèmes d’électrification 
des véhicules
En collaboration avec NXP Semiconductors,  
Mouser propose un nouvel e-book explorant 
les défis liés à la conception de systèmes 
d’électrification des véhicules, ainsi que les 
possibilités de solutions. 
Dans « 7 Experts on Designing Vehicle 
Electrification Solutions », le nouvel 
e-book proposé par Mouser et 
NXP, des experts spécialisés de 
l’industrie des véhicules électriques 
donnent leurs points de vue sur la 
façon dont ils abordent les défis 
liés à l’optimisation axée sur les 
données, la sécurité, et la charge 
des véhicules électriques. Ces 
véhicules comportent des dizaines 
de circuits de capteurs intégrés qui 
travaillent ensemble pour obtenir 
de meilleures performances et 
améliorer la sécurité du conducteur. 
Ces capteurs recueillent également 
des données exploitables 
concernant les sous-systèmes des véhicules 
électriques, notamment les performances 
du moteur et de la batterie, et, surtout, 
fournissent une multitude d’informations 
axées sur les données pour faciliter 
l’optimisation des systèmes tout en affinant 
les décisions de conception des véhicules 
électriques pour l’avenir.

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
AXÉES SUR LES DONNÉES
Cet e-book explore la manière dont NXP 
et Mouser fournissent des solutions 
technologiques axées sur les données 
pour répondre aux défis spécifiques du 
marché des véhicules électriques tels que 
la compatibilité de la charge, la durée de 
vie des batteries, la capacité, la navigation 
et la sécurité, ainsi que des innovations 
émergentes pour améliorer l’efficacité et 
la conception des véhicules électriques. 

Bien entendu, la sécurité représente un 
élément primordial à prendre en compte 
dans la conception de l’électrification 
des véhicules. NXP fournit une gamme 
de solutions matérielles de détection 
analogique pour faciliter l’obtention de 
données sur les véhicules et offre une variété 
de microcontrôleurs à faible consommation, 

évolutifs, fonctionnels et sûrs pour 
rationaliser les communications sécurisées 
et améliorer les performances.
L’e-book 7 Experts on Designing Vehicle 
Electrification Solutions comprend des 
informations sur les dernières solutions 
NXP associées, disponibles chez Mouser 
Electronics, comme les microcontrôleurs 
S32K3 de NXP, une gamme de MCU évolutifs 
basés sur le cœur Arm Cortex M7 32 bits 
dans des configurations à noyau simple, 
double et Lockstep, compatibles jusqu’au 

niveau de sécurité ASIL D. La 
gamme de pilotes de grille 
isolés haute tension GD316x 
conformes à la norme ASIL 
D de NXP y est également 
présentée. Elle offre des 
fonctions d’amélioration 
de l’efficacité telles que le 
contrôle dynamique de la force 
de la grille et l’entraînement 
segmenté. Les pilotes de 
grille haute tension avancés 
et fonctionnellement 
sûrs GD3162 et GD3160 
offrent un haut niveau 
d’intégration, permettant de 

réduire l’encombrement et de simplifier la 
conception des inverseurs de traction xEV. 
Pour lire le nouvel e-book, rendez-vous sur :
https://resources.mouser.com/
manufacturer-ebooks/nxp-7-experts-
on-designing-vehicle-electrification-
solutions/

https://eu.mouser.com/manufacturer/nxp-semiconductors/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/nxp-7-experts-on-designing-vehicle-electrification-solutions/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/nxp-7-experts-on-designing-vehicle-electrification-solutions/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://resources.mouser.com/ev-hev?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://resources.mouser.com/sensor?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-s32k3-mcus/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-gd3160-drivers/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/nxp-7-experts-on-designing-vehicle-electrification-solutions/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/nxp-7-experts-on-designing-vehicle-electrification-solutions/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/nxp-7-experts-on-designing-vehicle-electrification-solutions/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/nxp-7-experts-on-designing-vehicle-electrification-solutions/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://group-wae.com/
http://www.ECInews.fr
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Kyocera Fineceramics Europe double ses capacités de production en Allemagne
Au cours de l’exercice 2023/2024, Kyocera Fineceramics Europe 
GmbH qui fait partie des principaux fournisseurs mondiaux de 
céramiques de haute performance, compte investir près de 34 
millions d’euros dans ses deux sites européens, situés à Mannheim 
(Bade-Wurtemberg) et à Selb (Bavière). Selon la société, la demande 
est forte et les carnets de commandes bien remplis. Depuis le rachat 

et la fusion des deux sociétés (le fabricant de céramiques de type non 
oxyde H. C. Starck Ceramics GmbH à Selb et l’unité de production de 
céramique de la Friatec GmbH à Mannheim), Kyocera Fineceramics 
Europe GmbH a recruté plus de 200 personnes. « Notre objectif 
au cours des prochains mois est de développer de façon ciblée 
nos installations de production. À Selb, nous allons aménager des 

bâtiments déjà existants et en construire 
de nouveaux sur d’autres terrains que nous 
avons acquis », a ajouté Armin Kayser, vice-
président exécutif de Kyocera Fineceramics 
Europe GmbH. De nouvelles installations de 
production vont aussi être installées dans 
des bâtiments qui existent déjà à Mannheim.  

PRIORITÉ AUX TECHNOLOGIES SEMI-
CONDUCTRICES ET MÉDICALES
Kyocera procède actuellement au taillage 
de plus de 200 matériaux en céramique 
différents, adaptés aux divers besoins des 
clients. Dans le cadre de la production 
de semi-conducteurs, ces matériaux 
se distinguent par leur résistance aux 
températures élevées, aux produits 
chimiques et à l’utilisation de plasmas ou 
de faisceaux d’ions. Ils sont utilisés dans de 
nombreux domaines essentiels, tels que la 
lithographie, le dépôt et la diffusion, le recuit 
thermique rapide, l’implantation ionique, la 
médecine ou encore la métrologie.
www.kyocera.fr
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ACTUALITÉS

Keysight et Synopsys s’associent pour assurer la cybersécurité des dispositifs IoT
Le marché mondial des dispositifs IoT connaît une croissance 
considérable en raison de l’augmentation de l’adoption des dispositifs 
IoT et devrait atteindre les 413,7 milliards de dollars d’ici 2031. Selon 
l’IoT Threat Report de Palo Alto 
Networks, la vulnérabilité des 
appareils IoT en fait des cibles 
faciles, 57 % des appareils IoT 
étant exposés à des risques 
d’attaques de gravité moyenne ou 
élevée. Avec la prolifération des 
appareils et des cyberattaques 
IoT, les fabricants d’appareils ont 
de plus en plus besoin d’outils 
d’évaluation pour identifier et 
remédier aux vulnérabilités 
de sécurité des appareils. Le 
fuzzing est un élément clé d’une 
évaluation efficace et complète 
de la sécurité. Il s’agit d’une 
méthode de test automatisée des 
logiciels qui consiste à injecter des données invalides, mal formées 
ou inattendues dans un appareil afin de révéler les défauts et les 
vulnérabilités.
Avec l’ajout de Defensics à l’évaluation de la sécurité de l’IoT 

de Keysight, les utilisateurs disposent désormais d’une solution 
complète et exhaustive qui combine des évaluations de vulnérabilités 
connues avec un fuzzer polyvalent capable d’analyser plus de 300 

protocoles technologiques 
différents utilisés dans divers 
secteurs d’activité pour tester 
rapidement les vulnérabilités et 
les faiblesses inconnues. 
En outre, la solution Keysight 
IoT Security Assessment 
permet aux fabricants de tester 
facilement et à moindre coût les 
appareils IoT dès maintenant 
et d’obtenir la nouvelle 
certification White House Cyber 
Trust Mark lorsqu’elle sera 
lancée. Cette plateforme de 
certification de cybersécurité clé 
en main permet une validation 
automatisée via une interface 

de type pointer-cliquer, ce qui permet aux fabricants d’appareils de 
mettre rapidement sur le marché de nouveaux produits IoT sans avoir 
à embaucher une grande équipe d’experts en cybersécurité.
www.keysight.com

Accord tripartite pour concevoir et développer des adaptateurs GaN avancés
La société de semi-conducteurs fabless 
et clean-tech Cambridge GaN Devices a 
signé un accord tripartite avec Chicony 
Power Technology Co., Ltd  à Taïwan et 
avec Cambridge University Technical 
Services (CUTS), au Royaume-Uni, pour 
concevoir et développer 
des adaptateurs GaN 
avancés offrant une 
grande efficacité et 
une haute densité de 
puissance ainsi que 
des produits d’alimentation 
pour centres de données. 
Chicony Power est un 
fournisseur bien établi de 
solutions complètes de 
systèmes d’électronique 
de puissance axé sur 
les alimentations et les 
adaptateurs pour diverses 
applications, notamment 
les ordinateurs portables, les ordinateurs de 
bureau, les consoles de jeu et les solutions 
serveur/cloud. Le professeur Florin Udrea, 
chef du groupe de microélectronique haute 
tension et de capteurs (HVMS) à l’Université 
de Cambridge, agira en tant que consultant 
principal pour le compte de CUTS. Le groupe 
HVMS de l’Université de Cambridge a un 
historique de 25 ans dans la conception de 
composants de puissance, les simulations 
TCAD et la caractérisation de composants 
de puissance. Les trois parties collaboreront 
autour d’un projet technique intitulé « SMPS 
(alimentations à découpage) innovantes de 
faible puissance et de haute puissance avec 

des solutions GaN avancées ».
CGD entretient des liens historiques et 
permanents avec l’Université de Cambridge 
par l’intermédiaire de sa PDG, Giorgia 
Longobardi, et de son directeur technique, 
Florin Udrea, qui dirige toujours le groupe 

HVMS. Chicony Power est un leader 
mondial des alimentations à découpage à 
la pointe de l’innovation technologique, et le 
groupe HVMS de l’Université de Cambridge 
est réputé pour ses recherches et ses 
innovations dans le domaine des composants 
semi-conducteurs de puissance, de sorte 
que cette collaboration représente la création 
d’un écosystème GaN significatif, composé 
d’une expertise dans les systèmes et les 
applications, dans la recherche et dans les 
composants. Le projet devrait fournir des 
prototypes SMPS pour des adaptateurs 
haute densité et à très haute efficacité pour 
les ordinateurs portables – où Chicony 

Power est le leader du marché – et une unité 
d’alimentation Titanium + haute efficacité et 
à haute densité de puissance (> 100W/inch3) 
CRPS ainsi qu’une alimentation de puissance 
OCP (3 kW ~ 6 kW) pour les centres de 
données et les applications de serveurs d’IA.

Récemment, CGD 
a lancé la deuxième 
série de sa famille 
ICeGaN 650 V de 
HEMT au nitrure de 
gallium. Les HEMT 
ICeGaN de la série 
H2 utilisent l’interface 
de grille intelligente 
de CGD qui élimine 
pratiquement toutes 
les faiblesses GaN 
typiques du mode-e, 
offrant une robustesse 
considérablement 
améliorée en cas 

de surtension, un seuil d’immunité au 
bruit plus élevé, une suppression dV/dt 
et une protection contre les décharges 
électrostatiques. À l’instar des composants 
de la génération précédente, les nouveaux 
transistors ICeGaN H2 de 650 V sont 
simples à piloter à l’aide de pilotes de 
grille disponibles dans le commerce. 
Enfin, les HEMT H2 ICeGaN présentent un 
QG  10 x inférieur à celui des composants 
en silicium et un QOSS 5 x inférieur. Cela 
réduit considérablement les pertes 
de commutation, avec des réductions 
correspondantes de la taille et du poids.
www.camdevices.com 

https://www.alliedmarketresearch.com/iot-device-market-A17213
https://unit42.paloaltonetworks.com/iot-threat-report-2020/
https://unit42.paloaltonetworks.com/iot-threat-report-2020/
https://www.keysight.com/us/en/about/newsroom/news-releases/2023/0718-pr23-107-keysight-joins-white-house-initiative-to-improve-i.html
https://www.keysight.com/us/en/about/newsroom/news-releases/2023/0718-pr23-107-keysight-joins-white-house-initiative-to-improve-i.html
http://www.keysight.com/
https://camgandevices.com/
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http://www.camdevices.com
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Batteries : ABB et Altilium veulent 
intensifier le recyclage des matériaux
ABB a signé un protocole d’accord avec le groupe britannique 
Altilium, spécialisé dans les technologies à faible empreinte 
environnementale, afin d’étudier conjointement comment l’intégration 
de solutions d’automatisation, d’électrification et digitales peut 
favoriser l’intensification du recyclage des matériaux des batteries. 
Altilium travaille sur le développement des technologies de traitement 
écologiques et la mise en place d’une infrastructure à grande 
échelle pour le recyclage des métaux et des déchets de batteries 
de véhicules électriques. L’objectif est de garantir une chaîne 
d’approvisionnement nationale en matériaux de batteries à faible 
teneur en carbone pour l’industrie automobile. 
ABB s’attèlera à la conception et la fourniture de systèmes de contrôle 
des équipements et de solutions pour la distribution et la gestion de 
l’énergie électrique dans le cadre du projet pilote de recyclage de 
batteries d’Altilium au Royaume-Uni. Ce site produira des matériaux 
actifs cathodiques (CAM) prêts à l’emploi à partir de batteries de 
véhicules électriques usagées. ABB étudiera également l’utilisation de 
ses applications numériques telles que le Manufacturing Operations 
Management (MOM) et le Manufacturing Execution System (MES). 
Ces solutions d’automatisation intégrées permettent de standardiser 
et d’optimiser les processus grâce à des interfaces intuitives et à la 
collecte de données essentielles. 

Les deux entreprises prévoient d’étendre leurs travaux à d’autres sites, 
comme celui de SX-EW d’Altilium situé en Europe de l’Est et qui doit 
être modernisé. Cette installation européenne d’extraction par solvant 
et d’électroextraction commencera à traiter les déchets de batteries 
en 2024. Autre exemple, l’usine britannique prévue à Teesside à partir 
de 2026 qui créera 20 % des CAM nécessaires au pays, ce qui en fait 
l’un des projets les plus importants de la région. 
La technologie et l’approche d’ABB permettront à Altilium d’accélérer 
sa mise sur le marché, en soutenant la fourniture de solutions 
évolutives au fur et à mesure que l’entreprise étend ses activités. Elles 
réduiront ainsi considérablement l’empreinte carbone des batteries 
de véhicules électriques, conformément à l’engagement des deux 
entreprises en faveur d’un avenir bas carbone. Il s’agit du dernier 
exemple en date de l’utilisation de la technologie d’ABB dans le cadre 
du recyclage des batteries usagées. 
Altilium a ouvert son centre technologique de recyclage des batteries 
de véhicules électriques dans le Devon en 2022 et est actuellement 
la seule entreprise au Royaume-Uni à produire des CAM à partir de 
ces déchets. Sa première usine européenne recyclera les déchets 
de batteries de plus de 24 000 véhicules par an, tandis que le site 
britannique en projet à Teesside traitera les déchets de plus de 
150 000 véhicules électriques par an.
www.abb.com

http://www.abb.com
http://www.ECInews.fr
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XTPL révolutionne le 
dosage ultra-précis
La technologie brevetée Ultra-Precise 
Dispensing (UPD) de XTPL permet 
d’imprimer des structures conductrices ou 
isolantes électroniquement sur une large 
gamme de substrats avec une précision sans 
précédent. 
Cette technologie offre une précision sans 
précédent pour la production de masse. Elle 
ouvre la voie au développement de solutions 
qui étaient auparavant impossibles à réaliser. 
Après une entrée très réussie sur le marché 
de la technologie de dépose ultra-précise 
dans le système d’impression Delta - une 
machine autonome pour le prototypage 
et la production de petites séries, XTPL 
entre maintenant avec sa technologie dans 
les lignes de fabrication de l’électronique 
moderne. 

XTPL est un système de dosage ultra-
précis, qui est une solution à buse unique 
conçue pour être intégrée à l’équipement 
de fabrication des lignes de production 
d’électronique avancée. Le système de 
dosage de haute précision de XTPL a 
un impact significatif sur deux domaines 
d’application majeurs : l’intégration 
hétérogène et la gestion du rendement, et 
il a le potentiel de compléter les techniques 
conventionnelles dans la fabrication 
microélectronique. Cela signifie que la 
précision sans précédent de 0,50 à 10 
micromètres offerte par le XTPL peut 
être utilisée à grande échelle dans de 
nombreuses industries. 
« Les progrès de la microélectronique 
transforment la façon dont nous nous 
connectons et percevons le monde 

qui nous entoure. XTPL fournit une 
technologie de dosage ultra-précise 
pour la microélectronique, qui répond 
aux exigences de la fabrication additive 
et de la miniaturisation constante de la 
microélectronique. Nous nous concentrons 
sur quatre segments de marché, notamment 
l’électronique grand public avec le 
développement rapide de la technologie VR, 
l’industrie de la santé, les écrans de nouvelle 
génération pour l’industrie automobile et 
l’espace aérien, ainsi que les instituts de 
recherche. » a déclaré Filip Granek, PDG de 
XTPL. 

UPD OFFRE FLEXIBILITÉ ET 
MINIATURISATION TOUT EN 
AMÉLIORANT LES PERFORMANCES
La technologie UPD permet une distribution 
ultra-précise de traces conductrices sur 
le bord, facilitant l’intégration d’éléments 
hétérogènes, ce qui permet l’intégration 
de divers composants ou dispositifs 
électroniques dans un seul système ou 
emballage. Elle offre flexibilité, miniaturisation 
et amélioration des performances dans 
diverses applications allant de l’électronique 
flexible aux dispositifs portables, à 
l’emballage microélectronique, aux systèmes 
IoT et aux applications biomédicales. Elle 
permet également la distribution ultra-précise 
de microbilles conductrices pour les circuits 
intégrés 3D, les emballages avancés ou les 
systèmes sur puce, où des interconnexions 
compactes et à haute densité sont 
essentielles. Le placement contrôlé et précis 
des microbilles (d’un diamètre inférieur à 50 
um) permet d’améliorer les performances 
et les fonctionnalités et de réduire le facteur 
de forme dans les systèmes hétérogènes. 
En outre, la technologie UPD autorise la 
distribution ultra-précise de matériaux 
conducteurs ou 
isolants dans les 
microvias pour les 
techniques d’emballage 
avancées telles que 
les technologies 
flip-chip et through-
silicon via (TSV) afin 
d’établir une connexion 
entre différentes 
couches facilitant la 
communication entre 
des composants ou 
des matrices empilés. 
Le remplissage des via 
permet des connexions 
efficaces, une gestion 
thermique et une 
miniaturisation, offrant 
une fonctionnalité et des 
performances accrues 
dans les applications 
de conditionnement 
avancées. 

Enfin, UPD offre une distribution ultra-précise 
d’interconnexions conductrices avec les 
microLEDs, ce qui permet leur intégration 
dans des systèmes microélectroniques 
hétérogènes. Les interconnexions facilitent 
le contrôle, le pilotage et la distribution de 
l’énergie aux microLEDs, garantissant leur 
bon fonctionnement au sein du système 
d’affichage global et ouvrant des possibilités 
pour des applications telles que les 
dispositifs AR/VR, les smartwatches, les 
écrans automobiles, etc. 
UNE TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE POUR DIVERSES 
RAISONS
« La technologie UPD, utilisée par DPS 
et UPD System, est révolutionnaire pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, elle garantit 
une précision sans précédent dans la plage 
de 0,50 à 10 micromètres, où nous n’avons 
pratiquement pas d’égal. Deuxièmement, il 
s’agit d’une méthode additive, qui permet de 
réaliser d’importantes économies de temps 
et de matériaux. En outre, elle offre évolutivité, 
rentabilité, simplicité et rapidité, et tout ce 
qui précède peu-être imprimé sans qu’il soit 
nécessaire d’utiliser un champ électrique. 
Cette solution trouve une application 
dans l’industrie de la fabrication additive 
au sens large, avec un accent particulier 
sur la microélectronique et les fabricants 
de composants microélectroniques, y 
compris, mais sans s’y limiter, les écrans 
OLED et MicroLED, les semi-conducteurs, 
les circuits imprimés avancés ou dans 
l’industrie des soins de santé. La technologie 
UPD peut également être utilisée dans les 
départements de R&D et les centres de 
développement et universitaires qui travaillent 
sur des solutions utilisant la technologie 
d’impression additive à micro-échelle. 
https://xtpl.com/

https://xtpl.com/
http://www.ECInews.fr
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Microcontrôleurs à faible 
nombre de broches 
compatibles I3C
Face à l’augmentation des fonctions à 
étage dans la collecte et la transmission 
des données issues de nœuds de capteurs 
en périphérie, connectés au Cloud, les 
circuits de type Improved Inter Integrated 
Circuit (I3C) sont rapidement devenus la 
solution la plus durable pour connecter les 
capteurs entre eux avec un débit de données 
élevé. Ouvrant la voie dans l’intégration 
I3C, Microchip Technology a présenté sa 
famille de microcontrôleurs PIC18-Q20 
du type Low Pin Count dotés de jusqu’à 
2 périphériques I3C et de plusieurs E/O à 
tensions multiples. Disponibles en boîtiers 
dotés de 14 à 20 broches aux dimensions 
réduites de 3 x 3 mm, ces microcontrôleurs 
constituent une solution compacte pour 

la commande en temps réel, la détection 
tactile et les applications de connectivité. Ils 
offrent des périphériques configurables, des 
interfaces de communication avancées et 
une connexion facile pour divers domaines 
de tensions, sans avoir recours à des 
composants externes. 
Grâce à la fonctionnalité I3C, à leurs 
périphériques flexibles et à la capacité de 
fonctionner sur trois domaines de tensions 
indépendants, les microcontrôleurs 

PIC18-Q20 sont particulièrement adaptés 
pour une utilisation conjointe avec un 
microcontrôleur primaire au sein d’un 
système global plus important. Ils peuvent 
réaliser des tâches telles que le traitement 
des données issues de capteurs, la gestion 
des interruptions à faible latence et l’émission 
de rapports sur le statut du système, toutes 
des tâches que le microcontrôleur principal 
ne peut effectuer de façon aussi efficace. 
Tandis que le CPU fonctionne sur différents 
domaines de tension, le périphérique I3C 
fonctionne entre 1,0 V et 3,6 V.  
« L’un des principaux obstacles de l’adoption 
de l’IoT (Internet des Objets) à grande échelle 
est le coût d’implémentation d’un réseau de 
capteurs en périphérie. Grâce à la famille 
de microcontrôleurs PIC18-Q20, Microchip 
aide à lever cette barrière », explique Greg 
Robinson, vice-président du département des 
microcontrôleurs 8 bits chez Microchip.  
www.microchipdirect.com

MOSFET à canal N à mode 
d’appauvrissement de 800 V en boîtier 
SOT-223-2L modifié
Comparé à un boîtier SOT-223 standard, le boîtier SOT-223-2L de ce 
composant est dépourvu de broche centrale. Cette particularité fait 
passer l’espacement entre les broches drain-grille de 1,386 à plus 
de 4 mm. La ligne de fuite étendue profite aux applications haute 
tension, telles que les alimentations à découpage (SMPS) ou les 
circuits de démarrage à correction du facteur de puissance (PFC), 
car les concepteurs peuvent se passer de coûteux revêtements ou 
enrobages conformes. 

Le point fort du CPC3981Z est donc son boîtier SOT-223-2L modifié 
qui permet aux concepteurs d’obtenir la ligne de fuite accrue requise 
pour les applications haute tension avec un dispositif compact. Grâce 
à sa ligne de fuite supérieure, le CPC3981Z accroît la robustesse 
des circuits et permet de réduire les coûts. La tension de blocage 
nominale de 800 V du CPC3981Z en fait un choix idéal pour les 
applications industrielles, énergétiques, de télécommunications et 
d’éclairage LED. 
La distance accrue entre les broches du MOSFET à mode 
d’appauvrissement simplifie la gestion de l’isolation des alimentations 
à tension d’entrée élevée et permet d’obtenir des cartes de circuits 
imprimées compactes. « Ce nouvel ajout à notre gamme de MOSFET 
à mode d’appauvrissement économique proposé dans un nouveau 
boîtier SOT-223-2L est une excellente solution pour les applications 
exigeant des plages de tension d’entrée élevées pouvant atteindre 
800 V. » déclare Mark P. Smith, Director of Product Management, 
Integrated Circuits & MCU chez Littelfuse.  
www.littelfuse.com

Câbles assemblés qualifiés pour les 
protocoles standard
Les protocoles de communication sont essentiels pour l’échange 
d’informations entre différents acteurs, définissant les conditions 
spécifiques du transfert de données. On distingue ici les protocoles 
réseau standardisés tels que TCP/IP et les protocoles de transmission 
de données comme HDMI (High Definition Multimedia Interface) ou 
USB. Un système de connexion adéquat est toujours la combinaison 
optimale de trois composants clés: les connecteurs, la technique 
de raccordement et le câble correspondant. Seule la combinaison 
du câble approprié et d’un raccordement exécuté avec précision 
permettent à un connecteur de répondre aux exigences spécifiques 
de l’application du client. En effet, si le système de connexion doit 
fonctionner correctement dans des conditions difficiles, comme les 
vibrations, les impuretés ou l’humidité, les connecteurs d’interface 
standard ne sont pas adaptés. 

ODU propose des câbles assemblés qualifiés pour les protocoles 
standard qui intègrent généralement un connecteur ODU à une 
extrémité et un connecteur d’interface standard à l’autre extrémité. 
L’offre produit technologie de données comprend divers connecteurs 
circulaires et rectangulaires pour les protocoles de transmission 
standard Ethernet/IP, SPE, USB, HDMI et DisplayPort. 
L’assemblage du câble est réalisé dans les règles de l’art et testé sur 
la base du protocole demandé en termes de vitesse de transmission 
et d’intégrité du signal. ODU peut alors garantir la fiabilité des câbles 
assemblés.
https://odu-connectors.com 

https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers-and-microprocessors/8-bit-mcus/pic-mcus/pic18-q20?utm_source=Press-Release&utm_medium=PressRelease&utm_content=MCU8%252CMCU8%252CMCU8&utm_campaign=PIC18-Q20
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https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9o7bNbX93U0FFGpZNIw-2B8yz1mn0fn2PtWdxkXPjwTgiepH1L_Ja9eihoKTgbB96k3kty92bnR6BVapATlpdIkGl0V0T7KuGkvwFv-2FK64JbK0yk1ieUtnoqV8EtkFxkYhyMgwytPgJp4cLP9RuPgBGJ911c8DIXJScUHOLBPLM0Frv2gPuCfGmuv3My6eHyDEf50Yb-2BqvORXNptrGSHFber1C7ukLAwv4t7LbVTNkNa4XSMstpzcpdEehW6sOcYpjQbAtjL-2BBKeUuYg-2BDUAKfSm5e-2BDyfEYXhfl9ZGa1sUzjWIdd-2FsXFhUSDks3u93PRYiCYamj0EdBkRqtptDgzwHwA7r86Vb3yxRI6H7ptVsSDUPCPcZLA1-2FIYQk94Luig65tOROoTu5KsShGrHsXK-2BJf-2BJIRCI-3D
https://odu-connectors.com
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Arduino UNO R4 pour l’automatisation 
industrielle et le prototypage IoT
Mouser propose la carte de microcontrôleur UNO R4 d’Arduino. 
L’UNO R4 est équipée du processeur RA4M1 32 bits Arm Cortex-M4 
de Renesas, avec une vitesse d’horloge de 48 MHz pour une plus 
grande puissance de traitement. L’UNO R4 d’Arduino existe en deux 
variantes : la version de base UNO R4 Minima et la version complète 
UNO R4 WiFi, afin de répondre aux besoins budgétaires et créatifs 
de l’utilisateur. Pour les utilisateurs à la recherche d’une puissance 
de traitement accrue sans les fonctionnalités supplémentaires, 
l’UNO R4 Minima constitue une option économique. L’UNO R4 WiFi 
comprend un module Espressif S3 Wi-Fi pour la connectivité Wi-Fi et 
Bluetooth Low Energy. L’UNO R4 conserve le même facteur de forme 
que l’UNO R3, ce qui garantit la compatibilité avec les boucliers et les 
accessoires existants. La carte à microcontrôleur UNO R4 constitue 
une plateforme de prototypage et d’intégration exceptionnelle pour un 
large éventail d’applications.
www.mouser.fr

Détecteurs de tension de 
haute précision
Lors de la surveillance de hautes tensions, 
il est essentiel de prendre en compte les 
inconvénients liés à l’utilisation de détecteurs 
basse tension traditionnels avec une sortie 
à drain ouvert. Ces détecteurs nécessitent 
des résistances supplémentaires pour diviser 
la tension surveillée et des résistances 
d’excursion haute à la sortie, ce qui peut 
entraîner une augmentation du nombre de 
composants et des problèmes de courant de 
fuite. La broche SENSE des séries NV3600 
et NV3601 proposés par Nisshinbo Micro 
Devices a une tension de maintien élevée et 
n’a pas besoin de résistance de division de 
tension. De plus, ces composants offrent la 
possibilité de choisir entre les types de sortie 
NMOS à drain ouvert ou CMOS. Ces deux 
caractéristiques éliminent efficacement le 
problème du courant de fuite et ne nécessitent 

pas de composants externes supplémentaires.
Pour surveiller des alimentations qui 
subissent d’importantes fluctuations de 
tension, comme celles que l’on trouve 
dans les batteries automobiles ou dans 
les environnements bruyants, la série 
NV3600 permet de régler individuellement 

la tension de détection (VDET) et la tension 
de relâchement (VREL). En sélectionnant la 
largeur d’hystérésis appropriée en fonction 
des exigences, on peut éviter les fausses 
détections et les interprétations erronées, 
même lorsque la fluctuation de la tension est 
importante.
Pour assurer un fonctionnement fiable 
et la sécurité du système, des systèmes 
spécifiques nécessitent une surveillance des 
anomalies non seulement lorsque la tension 
surveillée diminue, mais aussi lorsqu’elle 
augmente au-delà d’un certain seuil. La série 
NV3601 offre une surveillance par fenêtre, 
permettant une surveillance simultanée de 
la sous-tension et de la surtension avec une 
seule puce, ce qui permet d’économiser des 
composants sur la carte.
Ces deux composants sont disponibles 
en versions grand public, industrielle et 
automobile en boîtier SOT-23-5. 
www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/

1554 Boîtiers en polycarbonate IP68
En savoir plus:
www.hammondfg.com/1554

eusales@hammondmfg.com • +44 1256 812812

https://eu.mouser.com/new/arduino/arduino-uno-rev-4-boards/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/manufacturer/arduino/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023&pid=mouser&cid=pr
https://www.mouser.fr/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2023
http://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
http://www.hammondmfg.com/1554
mailto:eusales@hammondmfg.com
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DOSSIER : Communications sans fil

Isolateurs cryogéniques 
Disponibles chez East Coast Microwave, une 
filiale de Powell Electronics, les isolateurs 
cryogéniques de DiTom Microwave sont des 
composants en ferrite à 3 ports conçus pour 
fonctionner à des températures cryogéniques 
égales ou inférieures à 77 °K. Ils offrent 
une isolation élevée dans un sens, tout en 
ne présentant que de faibles pertes dans 
l’autre sens. Ces isolateurs cryogéniques 
trouvent une utilisation idéale dans les 
laboratoires, dans l’informatique quantique 

ainsi que dans les applications aérospatiales. 
L’isolateur cryogénique D3I4080Y, par 
exemple, fonctionne de 4 à 8 GHz. Il peut 
gérer une puissance d’entrée directe 
moyenne allant jusqu’à 30 W, une puissance 
d’entrée maximale de 50 W et une puissance 
d’entrée inverse de 2 W. Ce composant offre 
plus de 16 dB d’isolation et présente une 
perte d’insertion inférieure à 0,4 dB. Il est 
disponible dans un module mesurant 2,54 
x 2,54 x 1,27 cm et est doté de connecteurs 
SMA (mâle/femelle). 
www.powell-electronics.eu

Integral System consolide sa présence 
dans le domaine de la communication 
sans fil avec le capteur révolutionnaire 
de TCT
Integral System, spécialiste français de la distribution et de 
l’assemblage de solutions informatiques industrielles, continue son 
engagement envers l’innovation IIoT grâce à l’ajout à son offre de 
l’E-Green Sensor de TCT, un capteur de courant IoT révolutionnaire 
qui fonctionne de manière 100% autonome, sans câblage, ni pile, 
ni batterie. Ce capteur conçu en France exploite la technologie 
de la récupération d’énergie résiduelle, ou “energy harvesting”, 
n’occasionnant ainsi aucune surconsommation de courant. 
L’installation se fait de manière non-invasive à l’aide d’une simple 
pince, et ne nécessite pas le débranchement des installations. Le 
capteur communique sans fil via les technologies Bluetooth Low 
Energy (BLE) et LoRaWAN, couvrant des distances allant jusqu’à 5 km. 
Les mesures peuvent être lues immédiatement après pose du capteur 
et en temps réel sur une application mobile dédiée, développée par 
les équipes d’Integral System en partenariat avec TCT. Le capteur est 
également équipé d’une sonde externe qui permet de réaliser des 
relevés de températures. 

Vincent Gache, Président d’Integral System, commente : « Nous 
sommes fiers de présenter ce produit révolutionnaire qu’est l’E-Green 
Sensor de TCT et son application mobile. Cette solution s’étend 
à divers cas d’usage, de la digitalisation des petites et moyennes 
structures, jusqu’aux applications industrielles à grande échelle, 
englobant également les audits énergétiques et la surveillance de 
la consommation de machines ou de moteurs. Avec ce partenariat 
stratégique, Integral System se positionne en tant que distributeur et 
développeur de technologies de pointe dans le domaine des capteurs 
industriels. ».
www.integral-system.fr

Filtres organiques multicouches
Kyocera propose trois séries de filtres organiques multicouches 
(MLO) qui sont à la fois conçus et éprouvés sur le terrain pour offrir 
les meilleures performances de leur catégorie dans une variété 
d’applications RF. Les filtres passe-bas MLO de la série LP, les filtres 
passe-bande MLO de la série HF et les filtres passe-bande MLO 
de la série BP sont des dispositifs passifs à profil bas basés sur la 
technologie d’interconnexion haute densité MLO brevetée. Cette 
technologie a une constante diélectrique élevée et une répétabilité 
élevée d’un lot à l’autre et présente de faibles pertes de matière, ce 
qui permet le développement d’éléments imprimés passifs à haute Q, 
tels que des inductances et des condensateurs, dans un empilement 
multicouche. 
Grâce à cette technologie de matériau innovante, les filtres MLO des 
séries LP, HF et BP intègrent des inductances et des condensateurs 
dans des boîtiers à montage en surface de réseau de grille terrestre 
relativement petits et discrets qui réduisent la complexité des circuits, 
économisent de l’espace sur la carte et améliorent les performances 
et la fiabilité par rapport aux filtres composés d’inductances et 
de condensateurs discrets. Les trois séries présentent de faibles 
parasites et une faible perte d’insertion, une dissipation thermique 
efficace, un rejet très élevé et une excellente soudabilité et sont 
évaluées pour une impédance de 50 Ω, jusqu’à 12 GHz (bientôt 20 
GHz) et des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +85 °C. 
Ils sont disponibles dans des variantes conformes à la directive RoHS 
et compatibles sans plomb et dans une variété de tailles de boîtier 
allant de 2616 à 5021 avec des profils de hauteur maximale de 1,02 
mm et des terminaisons dorées. 
En plus de ces caractéristiques communes, les filtres passe-bas MLO 
de la série LP et les filtres passe-haut MLO de la série HF présentent 
une large gamme de fréquences et une excellente isolation. Ils sont 
actuellement disponibles en huit tailles de boîtier (2616, 3116, 3416, 
4016, 4617, 4614, 4218 et 5021) et sont bien adaptés à une utilisation 
dans les GPS, les systèmes de localisation de véhicules, les réseaux 
locaux sans fil et les récepteurs satellite. Les filtres MLO de la série 
LP sont conçus pour une puissance admissible continue de 4 W, 
des fréquences allant de 71 MHz à 7,09 GHz et une perte d’insertion 
inférieure à 1,2 dB pour 
les fréquences de bande 
passante s’étendant 
de DC-f0. Les filtres 
MLO de la série HF 
sont conçus pour une 
puissance admissible 
continue de 2 W, des 
fréquences de bande 
passante s’étendant 
de 740 MHz à 8 GHz et 
une perte d’insertion 
maximale de 1,20 dB. 
www.kyocera-avx.com

http://www.powell-electronics.eu
http://www.powell-electronics.eu
http://www.integral-system.fr
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVCJSDHym3iwavccYyVPHH41n5vEOoeQqaEymbSwDdwxZoj-2F4r5NfN44zbUzfHWOEfGxm7Q8kVP-2FbWRfLtVsf04H-2BtiBdNV1h-2FvBRcIwbyP1jIzkm3ysyLnM7KmehVqUqA-3D-3DIwIT_Ja9eihoKTgbB96k3kty92bnR6BVapATlpdIkGl0V0T7KuGkvwFv-2FK64JbK0yk1ieUtnoqV8EtkFxkYhyMgwytCARvQl6UGtWZhgoBYmbNTwCAhWhrSB23-2FN817wMmc7ElN-2BvHBbFZKICQ6eGnoUVuVOvHp5JjaHQHGCzFwQctqNi7bGwXtV0FJPIrMpYSwrV-2F-2FRu6j8gK7P7cTG-2FpIimPsCl-2FzWD5ixJ9-2B1DV1cwf-2B5js8H-2BjFn0x082dnVDdFw-2BSGfwZglgm2TjmcHl4sEVwY7vntM0QqrEqXIyi-2FsICWWo8TUVyRWO0QFY-2BuCBgydsz-2Fq79u0e8fY-2BvOAzId-2FrTcn1l2kiy1Xg-2Fwt1Z4F3aFQ-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVCJSDHym3iwavccYyVPHH41n5vEOoeQqaEymbSwDdwxZoj-2F4r5NfN44zbUzfHWOEfGxm7Q8kVP-2FbWRfLtVsf04H-2BtiBdNV1h-2FvBRcIwbyP1jIzkm3ysyLnM7KmehVqUqA-3D-3DIwIT_Ja9eihoKTgbB96k3kty92bnR6BVapATlpdIkGl0V0T7KuGkvwFv-2FK64JbK0yk1ieUtnoqV8EtkFxkYhyMgwytCARvQl6UGtWZhgoBYmbNTwCAhWhrSB23-2FN817wMmc7ElN-2BvHBbFZKICQ6eGnoUVuVOvHp5JjaHQHGCzFwQctqNi7bGwXtV0FJPIrMpYSwrV-2F-2FRu6j8gK7P7cTG-2FpIimPsCl-2FzWD5ixJ9-2B1DV1cwf-2B5js8H-2BjFn0x082dnVDdFw-2BSGfwZglgm2TjmcHl4sEVwY7vntM0QqrEqXIyi-2FsICWWo8TUVyRWO0QFY-2BuCBgydsz-2Fq79u0e8fY-2BvOAzId-2FrTcn1l2kiy1Xg-2Fwt1Z4F3aFQ-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVCJSDHym3iwavccYyVPHH41n5vEOoeQqaEymbSwDdwxZoj-2F4r5NfN44zbUzfHWOEfGxm7Q8kVP-2FbWRfLtVsf05synhOhTq-2BKeOxjkv8-2Bf8s-2FINP7SmBz9x-2FfCxltNriyQ-3D-3DN7lL_Ja9eihoKTgbB96k3kty92bnR6BVapATlpdIkGl0V0T7KuGkvwFv-2FK64JbK0yk1ieUtnoqV8EtkFxkYhyMgwytCARvQl6UGtWZhgoBYmbNTwCAhWhrSB23-2FN817wMmc7ElN-2BvHBbFZKICQ6eGnoUVuVOvHp5JjaHQHGCzFwQctqNi7bGwXtV0FJPIrMpYSwrV-2F-2FRu6j8gK7P7cTG-2FpIimPp7HEPANkc5UHiDiN6HlPxZPzExfywuyQRYeGEclcvJjeVNVjImAoqInpJ4a7B89F3xMDq8dy59X9Rj-2FcRM-2FNsqQKA9ZqZr1qnpc3vJuKCWo4YBq9h5uP6556aah7H0nQxWb-2B3h-2B47A3RUAqJhrCFww-3D
http://www.kyocera-avx.com
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SoC sans fil pour dispositifs de soins de 
santé connectés
Auteur :  Rolf Horn, ingénieur d’applications chez Digi-Key Electronics

Au cours des deux dernières décennies, le secteur des soins 
de santé a adopté une utilisation accrue des technologies 
numériques. La pandémie de COVID-19 a contribué à 

accélérer cette évolution. L’accès à distance aux soins de santé, 
rendu nécessaire par la pandémie, a mis en évidence plusieurs 
autres avantages, notamment des soins de santé plus efficaces et un 
suivi continu des patients. Les avancées technologiques ont donné 
naissance à l’Internet des objets médicaux (IoMT), où des réseaux 
de patients équipés de capteurs et de dispositifs médicaux portables 
et/ou corporels, et les fournisseurs et les systèmes de soins de 
santé correspondants, sont connectés via Internet. Les dispositifs 
de surveillance du taux de glycémie en continu et les moniteurs 
cardiaques sont des exemples d’appareils largement adoptés. 
Les dispositifs IoMT aident à automatiser le transfert de données, 
réduisant ainsi les erreurs humaines. Grâce aux progrès en matière 
d’analyse de données prédictive et d’intelligence artificielle (IA), 
les dispositifs IoMT sont encore plus puissants en permettant des 
diagnostics basés sur les données avec une détection précoce des 
anomalies, un plus grand engagement personnel des patients et une 
réduction des coûts de santé.

EXIGENCES CLÉS POUR LES DISPOSITIFS IOMT
•	 Sécurité : Le caractère sensible des informations médicales 

transférées exige un haut niveau de sécurité. La norme de 
chiffrement avancé (AES) et la cryptographie par courbes 
elliptiques (ECC) peuvent chiffrer et déchiffrer le transfert de 
données à l’aide de clés sécurisées et ainsi authentifier les 

données. Les clés basées sur un générateur de nombres 
véritablement aléatoires (TRNG) dans le dispositif contribuent à 
la génération sécurisée de ces clés. Les attaques par usurpation 
peuvent être minimisées grâce à l’identification du dispositif à 
l’aide de fonctions physiques inclonables (PUF) uniques au sein du 
dispositif semi-conducteur. Les protocoles matériels de démarrage 
sécurisé, ainsi que les mécanismes inviolables qui empêchent 
l’accès aux régions protégées de la mémoire du dispositif 
contribuent à améliorer la sécurité du dispositif.

•	 Consommation d’énergie : Les dispositifs corporels et portables 
fonctionnent généralement sur batterie. Des protocoles de 
communications basse consommation tels que Bluetooth LE 5.x, 
des modes d’économie d’énergie lorsque le dispositif est inactif 
et une architecture efficace qui optimise les performances 
opérationnelles par rapport à la consommation d’énergie sont 
quelques-unes des fonctionnalités essentielles pouvant maximiser 
la durée de vie de la batterie.

•	 Riche ensemble de fonctionnalités dans un format 
compact : Les dispositifs compacts et légers peuvent être utilisés 
dans les applications médicales portables et corporelles. Les 
nouvelles applications, telles que les implants dentaires intelligents, 
requièrent des facteurs de forme miniatures. Le concept de 
système sur puce (SoC) offre un haut niveau d’intégration 
multifonctionnelle sur une seule puce. Il peut s’agir d’un ensemble 
de fonctionnalités périphériques fournissant la détection, la 
mesure, la transformation des données et la communication 
analogiques et numériques haute vitesse. D’autres exigences 
essentielles incluent la connectivité sans fil, le traitement des 
données haute vitesse avec de grandes mémoires Flash et RAM, 
des temporisateurs et des horloges basse fréquence/basse 
consommation de précision, la régulation de tension CC/CC, etc.

FAMILLE DE SOC WIRELESS GECKO EFRBG27 DE 
SILICON LABS POUR APPLICATIONS IOMT
En mars 2023, Silicon Labs a annoncé le lancement d’une nouvelle 
famille de dispositifs écoénergétiques sécurisés, étendant leur 

portefeuille de produits Wireless Gecko. Cette famille inclut 
notamment la série BG27 de dispositifs SoC Bluetooth LE, 
parfaitement adaptés aux applications IoMT.
Un schéma fonctionnel montrant le riche ensemble de fonctionnalités 
inclus dans les SoC BG27 est présenté à la Figure 1. Vous trouverez 
ci-dessous quelques détails sur les fonctionnalités clés.
•	 Processeur et mémoire : Le cœur RISC ARM Cortex®-M33 

de 76,8 MHz et 32 bits avec instruction DSP et unité en virgule 
flottante permet une capacité de traitement des signaux hautes 

Figure 1 : Fonctionnalités de la famille de SoC Wireless Gecko EFR32BG27. (Source de l'image : Silicon Labs)

https://www.digikey.fr/fr/supplier-centers/silicon-labs
http://www.ECInews.fr
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performances à 1,50 Dhrystone MIPS/MHz. Il inclut la technologie 
de sécurité ARM TrustZone. La mémoire Flash est de 768 Ko, 
tandis que la mémoire de données est de 64 Ko de RAM. Le 
contrôleur d’accès direct à la mémoire (LDMA) permet au système 
d’effectuer des opérations de mémoire indépendantes du logiciel, 
réduisant ainsi la consommation d’énergie et la charge de travail du 
logiciel.

•	 Modes basse consommation : L’EFR32BG27 inclut une unité 
de gestion de l’énergie (EMU) qui gère les transitions des modes 
d’énergie (EM0 à EM4) du SoC. Avec l’unité EMU, les applications 
peuvent minimiser dynamiquement la consommation d’énergie 
pendant l’exécution du programme. Le mode EM0 offre le 
plus grand nombre de fonctionnalités, telles que l’activation 
du processeur, de la radio et des périphériques à la fréquence 
d’horloge la plus élevée. Les périphériques peuvent être désactivés 
dans les modes actifs basse consommation EM2, EM3. La mise 
à l’échelle de la tension est utilisée par l’unité EMU lors de la 
transition entre les modes d’énergie afin d’optimiser le rendement 
énergétique en fonctionnant à des tensions plus basses 
lorsque cela est possible. EM4 est l’état inactif à la plus basse 
consommation qui permet au système de s’activer en mode EM0.

•	 Conversion CC/CC : La famille EFR32BG27 comprend des 
convertisseurs intégrés en modes abaisseur et élévateur, pouvant 
fournir la tension interne requise de 1,8 V. Les dispositifs en 
mode élévateur, tels que l’EFR32BG27C230F768IM32-B, ont la 
capacité de fonctionner à seulement 0,8 V, permettant l’utilisation 
de batteries alcalines à une cellule, oxyde d’argent et autres 
batteries basse tension. Le convertisseur élévateur peut être 
arrêté à l’aide d’une broche BOOST_EN dédiée, économisant 
ainsi l’énergie de la batterie système pendant le stockage 
et l’expédition. Dans ce mode, la consommation de courant 
maximum n’est que de 20/50 nA, en fonction de l’alimentation 
de certaines broches. Dans les dispositifs en mode abaisseur, 
tels que l’EFR32BG27C140F768IM40-B, une tension maximum 
de 3,8 V peut être fournie en externe. Un moniteur d’alimentation 
intégré signale lorsque l’alimentation est suffisamment faible 
pour permettre de contourner le régulateur et d’étendre la plage 
à 1,8 V. Le mode de dérivation permet également au système de 
passer en mode d’économie d’énergie EM4. Un bloc de compteurs 
de coulombs est intégré au convertisseur CC/CC. Il inclut deux 

compteurs 32 bits utilisés pour mesurer le nombre d’impulsions 
de charge délivrées par le convertisseur CC/CC, permettant un 
suivi précis du niveau de la batterie pour améliorer la sécurité de 
l’utilisateur.

•	 Mise en réseau Bluetooth 5.x : Le protocole sans fil Bluetooth 
Low Energy (LE) est pris en charge par cette famille de SoC. Le 
récepteur radio utilise une architecture Low-IF composée d’un 
amplificateur à faible bruit et d’un convertisseur abaisseur I/Q. Le 
module de commande automatique de gain (CAG) ajuste le gain 
du récepteur pour éviter la saturation et améliorer la sélectivité 
et les performances de blocage. La radio 2,4 GHz est étalonnée 
en production pour améliorer les performances de réjection 
d’image. La famille inclut un choix de puissances de transmission 
s’étendant de 4 dBm à 8 dBm. L’atténuation du bruit RF inclut le 
fonctionnement du convertisseur CC/CC en mode de commutation 
douce au démarrage et les transitions de régulation CC/CC 
à dérivation pour limiter la vitesse de balayage d’alimentation 
maximum et atténuer le courant d’appel. Le bloc RFSENSE permet 
au dispositif de rester en mode d’économie d’énergie EM2, EM3 
ou EM4 et de s’activer lorsqu’une énergie RF supérieure à un seuil 
spécifié est détectée.

•	 Sécurité : La famille de SoC EFR32BG27 comprend une variété 
de fonctionnalités de sécurité, comme le montre la Figure 2.
Le démarrage sécurisé avec RTSL authentifie un micrologiciel 
de confiance qui démarre à partir d’une mémoire morte (ROM) 
immuable. L’accélérateur cryptographique prend en charge le 
chiffrement et le déchiffrement AES et ECC. Il inclut également des 
contre-mesures DPA (Differential Power Analysis) pour protéger 
les clés. Le générateur TRNG récupère l’entropie d’une source 
thermique et inclut des tests d’état de démarrage pour cette 
source, comme l’exigent les normes NIST SP800-90B et AIS-31, 
ainsi que des tests d’état en ligne comme requis par la norme 
NIST SP800-90C. L’interface de débogage, verrouillée lorsque le 
composant est déployé sur le terrain, dispose d’une fonction de 
déverrouillage sécurisé qui permet un accès authentifié basé sur la 
cryptographie à clé publique. Côté matériel, un module ETAMPDET 
(External Tamper Detect) permet de détecter toute altération 
externe telle qu’une ouverture non autorisée du boîtier. Il peut 
générer une interruption pour avertir le logiciel et permettre de 
prendre des mesures au niveau du système.

FONCTIONNALITÉS SECURE VAULT MID (SVM)

Générateur de nombres véritablement aléatoires (TRNG) Oui

Démarrage sécurisé avec RTSL (racine de confiance et chargeur 
sécurisé)

Oui

Débogage sécurisé avec verrouillage/déverrouillage Oui

Contre-mesures DPA Oui

Anti-violation Altération externe (ETAMPDET)

Attestation sécurisée Avec TrustZone

Gestion des clés sécurisée Avec TrustZone

Chiffrement symétrique AES 128 bits/192 bits/256 bits
ECB, CTR, CBC, CFB, CCM, GCM, CBC-MAC et GMAC

Chiffrement à clé publique - ECDSA/ECDH/EdDSA p192 et p256

Dérivation de clé ECJ-PAKE p192 et p256

Hachages SHA-1
SHA-2/256

Figure 2 : Fonctionnalités de sécurité de la famille de SoC Wireless Gecko EFR32BG27. (Source de l’image : Silicon Labs)

https://www.digikey.fr/fr/products/detail/silicon-labs/efr32bg27c230f768im32-b/19558348
https://www.digikey.fr/fr/products/detail/silicon-labs/EFR32BG27C140F768IM40-B/19558341
http://www.ECInews.fr


www.ECInews.fr	 Janvier-Février   ECI   17

•	 Riche ensemble de périphériques :  
Les SoC incluent des convertisseurs 
analogique-numérique hybrides 
qui combinent les techniques SAR 
et Delta-Sigma. Le mode 12 bits 
peut fonctionner à des vitesses 
jusqu’à 1 Méch/s, tandis que le 
convertisseur 16 bits peut fonctionner 
jusqu’à 76,9 Kéch/s. Le module de 
comparateur analogique peut utiliser 
des références internes ou externes 
et peut également être utilisé pour 
détecter la tension d’alimentation. 
Les modes de communication série 
SPI, USART et I2C sont tous pris en 
charge. Le module de capture et 
d’horloge temps réel (RTCC) fournit 
un chronométrage 32 bits jusqu’aux 
modes de puissance EM3 et peut 
être cadencé avec l’oscillateur basse 
fréquence interne. Le temporisateur 
basse consommation (LETIMER) 
fournit une résolution de 24 bits et 
peut être utilisé pour la temporisation 
et la génération de sortie lorsque 
la majeure partie du dispositif est 
hors tension, permettant ainsi 
d’effectuer des tâches simples 
avec une consommation d’énergie 
minimale. Le système PRS (Peripheral 
Reflex System) est un réseau de 
routage des signaux qui permet la 
communication directe entre les 
modules périphériques sans impliquer 
le processeur. Cela réduit la surcharge 
logicielle et la consommation de 
courant.

•	 Boîtiers à empreinte réduite :  
L’EFR32BG27C320F768GJ39-B est un 
dispositif de la famille EFR32BG27. 
Ce dispositif est fourni en boîtier 
WLCSP avec des dimensions de 
seulement 2,6 mm x 2,3 mm, et il peut 
fonctionner en modes de régulateur 
abaisseur ou élévateur. Les autres 
dispositifs de la famille de produits 
sont disponibles en boîtiers QFN32 
de 4 mm x 4 mm ou QFN40 de 5 mm x 
5 mm dans des modes de régulateurs 
spécifiques de type abaisseur ou 
élévateur.

CONCLUSION
L’EFR32BG27 offre une capacité de 
traitement écoénergétique de pointe et 
une connectivité Bluetooth Low Energy. 
Ces SoC à facteur de forme compact, 
dotés d’une variété de fonctionnalités de 
sécurité, sont parfaitement adaptés aux 
applications IoMT.
www.digikey.fr

PRODUITS NOUVEAUX

Connecteurs MIL-DTL-M24308 compacts
La série de connecteurs MIL-DTL-M24308 de 
Positronic, hautement fiables, compacts et 
entièrement approuvés QPL est maintenant 
disponible auprès de Powell Electronics. Ces 
connecteurs sont une option idéale pour 
les applications où l’espace et le poids sont 
limités, par exemple dans des boîtiers à haute 
densité dans des applications militaires telles 
que les équipements militaires, les dispositifs 
de soutien au sol et les périphériques 
informatiques. D’autres applications 
cibles clés comprennent les modems, les 
systèmes d’information, les systèmes de 
communication, l’instrumentation industrielle 
ainsi que les équipements de vol spatial. 
Les connecteurs M24308 bénéficient 
d’une très large plage de température de 
fonctionnement de -55°C à +125°C.  Ils se 
caractérisent par une disposition standard ou 
à haute densité, une grande variété de styles 

de terminaison (sertissage, coupelle à souder 
et montage sur circuit imprimé vertical ou à 
angle droit), plusieurs variantes de contacts 
(contacts fixes, contacts amovibles à sertir 
de taille 20, contacts fixes et amovibles de 
taille 22), différentes tailles de boîtier et des 
accessoires créatifs.
www.powell-electronics.eu

Capteur d’image haute résolution pour caméras de 
sécurité

Le nouvel OS08C10 proposé par Omnivision 
est un capteur d’image à rétroéclairage (BSI) 
de 8 mégapixels qui offre à la fois une plage 
dynamique élevée (HDR) décalée et un gain 
analogique double (DAG) à exposition unique 
pour une imagerie haute performance 
dans des conditions d’éclairage difficiles. 
Le pixel BSI de 1,45 μm prend en charge la 
résolution 4K2K et des fréquences d’images 
élevées. Il est disponible dans un petit 
format optique de 1/2,8 pouce, une taille 
populaire pour la sécurité domestique et 
professionnelle, l’IoT et les caméras d’action.
« Notre nouveau capteur d’image 
OS08C10 pixels de 1,45 μm offre une 
sensibilité améliorée et un bruit de lecture 
optimisé, comblant ainsi l’écart avec 
les capteurs d’image à gros pixels qui 
ont traditionnellement été requis pour 
l’imagerie haute performance sur le marché 

de la sécurité », a 
déclaré Cheney 
Zhang, directeur 
marketing senior 
chez Omnivision. « 
Le OS08C10 prend 
en charge à la fois 
le HDR décalé et le 
DAG HDR. Le HDR 
décalé étend la plage 
dynamique dans 
des conditions de 
luminosité et de faible 
luminosité ; l’ajout 
d’un DAG intégré 
permet une prise en 
charge du HDR à 
exposition unique et 
aréduit les artefacts de 
mouvement. ». 

Le OS08C10 capture des vidéos 4K en 
temps réel à 60 images par seconde avec un 
minimum d’artefacts. Sa conception de pixels 
à gain de conversion sélective (SCG) permet 
au capteur de sélectionner de manière 
flexible un gain de conversion faible et élevé, 
en fonction des conditions d’éclairage. Le 
capteur adopte le nouveau multi-
échantillonnage corrélé (CMS) pour réduire 
davantage le bruit de lecture et améliorer les 
performances SNR1 et en basse lumière. 
La correction des pixels défectueux (DPC) 
sur puce du OS08C10 améliore la qualité 
et la fiabilité au-delà des appareils standard 
en fournissant une correction en temps 
réel des pixels défectueux qui peuvent se 
produire tout au long du cycle de vie du 
capteur, en particulier dans des conditions de 
fonctionnement difficiles. 
www.ovt.com

https://www.digikey.fr/fr/products/detail/silicon-labs/EFR32BG27C320F768GJ39-B/21300092
http://www.powell-electronics.eu
https://usw2.nyl.as/t1/187/5e3z1q4ihdcgsbqk4t7bscgwo/8/0ab25c62c408b76ea8182e2f98c8606fc63b84d7a3e0f32982407e8bcb270798
https://usw2.nyl.as/t1/187/5e3z1q4ihdcgsbqk4t7bscgwo/9/30373dce9cd32cb6433fa01b5a5fa424e090ac3784b9ace833a8f077f3ec2452
http://www.digikey.fr
http://www.ovt.com
http://www.ECInews.fr
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DOSSIER : Électronique embarquée

Modules COM Express Compact basés 
sur les processeurs Intel Core Ultra
Offrant une combinaison unique de moteurs de calcul hétérogènes, 
dont le CPU, le GPU et le NPU, la nouvelle gamme de modules COM 
Express Compact de Congatec représente une solution idéale pour 
exécuter des charges de travail d’IA exigeantes en périphérie.
À côté des puissants P-cores et des efficaces E-cores pour le calcul 
et du GPU Intel Arc haute performance pour les tâches graphiques 
intensives, l’unité de traitement neuronal (NPU) intégrée appelée Intel 
AI Boost apporte des capacités de traitement neuronal avancées 
à l’architecture de calcul globale. La NPU intégrée permet une 
intégration très efficace des charges de travail de l’intelligence 
artificielle avec une complexité système moindre et des coûts 
inférieurs par rapport aux accélérateurs discrets. Les nouveaux 
Computer-on-Modules basés sur le processeur Intel Core Ultra sont 
donc particulièrement utiles pour combiner des calculs en temps réel 
de haute performance avec de puissantes capacités d’intelligence 
artificielle dans les robots chirurgicaux et les systèmes d’imagerie 
et de diagnostic médicaux, où les résultats critiques générés 
automatiquement peuvent aider le personnel médical. Les autres 
applications sont la connaissance de la situation dans les applications 
industrielles telles que les systèmes d’inspection, les bras robotiques 
à poste fixe, les robots mobiles autonomes (AMR) et les véhicules 
guidés autonomes (AGV), pour n’en citer que quelques-unes.

«Les nouveaux Computer-on-Modules COM Express Compact 
conga-TC700 offrent des capacités d’intelligence artificielle pour 
les applications dans un format prêt à l’emploi. Son écosystème de 
produits et de services centrés sur les solutions clients améliore 
considérablement le délai de mise sur le marché pour la mise en 
œuvre des derniers x86 avec de puissantes capacités d’IA, comme 
l’exigent le contrôle des processus industriels, les contrôleurs 
de micro-réseaux, les ultrasons et les rayons X médicaux, les 
terminaux de caisse automatisés, les AMR puissants, et bien d’autres 
encore», déclare Tim Henrichs, vice-président du marketing et du 
développement chez congatec.
Les nouveaux Computer-on-Modules COM Express Compact conga-
TC700 équipés de processeurs Intel Core Ultra comptent parmi les 
SoC clients x86 les plus économes en énergie du marché. Jusqu’à 
6 P-Cores, jusqu’à 8 E-Cores et 2 Low Power E-Cores prennent en 
charge jusqu’à 22 threads, ce qui permet de consolider les appareils 
distribués sur une seule plate-forme pour un coût total de possession 
le plus bas possible. Le GPU Intel Arc intégré au SoC avec jusqu’à 8 
coeurs Xe et jusqu’à 128 EUs peut prendre en charge des graphismes 
époustouflants jusqu’à une résolution 2x 8K et un (pré)traitement 
ultra-rapide des données de vision basé sur le GPGPU. 
www.congatec.com

Ordinateurs mono-carte intégrés avec 
les derniers processeurs Intel
Advantech annonce que ses ordinateurs mono-carte intégrés 
(ESBC) ont été mis à niveau avec les derniers processeurs Intel Core 
de 13ème génération, les processeurs mobiles Intel Core et Intel 
Processeur série N. Les derniers processeurs d’Intel sont intégrés 
dans les ESBC 2,5» (pico-ITX), 3,5» et 4». La mise à niveau améliore 
l’efficacité des applications dans les usines intelligentes, la vente au 
détail, les soins de santé et la gestion de l’énergie. En retour, cela 
accélére considérablement le développement et le déploiement de 
l’IoT industriel dans le monde.

Les processeurs Intel Core de 13e génération, des processeurs 
mobiles Intel Core et des processeurs Intel série N augmentent 
le monothread performances jusqu’à 1,04x, les performances 
multithreads jusqu’à 1,34x et les performances d’inférence de 
classification d’image CPU jusqu’à 1,25x par rapport aux processeurs 
Intel Core de 12ème génération. Ces améliorations augmentent 
considérablement l’efficacité de nombreuses applications AIoT.
www.advantech.com

Kit de châssis ultra-compacte pour 
environnements semi-industriels et 
industriels
D’un volume de seulement 0,87 litre, la dernière solution de mini-kit 
SMARTCASE S501 proposée par Kontron est parfaitement conçue 
pour être utilisée avec les dernières cartes mères mini-STX K3921-N 
et K3921-H alimentées par des processeurs Intel Core i3 et Intel série 
N (Alder Lake N). Le S501 offre 2 ports USB à l’avant (1 port USB-C 
3.2 Gen1 avec mode alternatif pour l’alimentation et la sortie DP) ainsi 
que 4 ports USB 3.2 à l’arrière, 2 ports LAN, 1 port COM en option et 
la prise en charge du verrou Kensington. Le châssis peut être utilisé 
à la fois en mode horizontal et vertical et peut également être fixé 
à un mur ou à un moniteur via un montage VESA. Le châssis peut 
être personnalisé avec une gamme d’accessoires, des solutions de 
refroidissement actif et passif aux adaptateurs secteur, câbles et 

cartes d’extension.
Le SMARTCASE est entièrement validé et certifié (CE 

Classe B, Immunité industrielle, FCC Classe B) 
et assure une disponibilité minimale de 7 ans 

lorsqu’il est utilisé avec un K3921-N. Il est idéal 
pour une utilisation dans des environnements 
semi-industriels et industriels, tels que les 

applications KIOSK, POS/POI et 
d’affichage dynamique. 

Cette solution de 
logement en kit 
sera disponible 

à partir du 1er 
trimestre 2024.

www.kontron.com

http://www.congatec.com
http://www.advantech.com
http://www.kontron.com
http://www.ECInews.fr
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Accélérer le temps de développement logiciel dans l’embarqué
Silicon Labs a ajouté le support du driver 
MIKROE mikroSDK 2.0 Click Board à 
Simplicity Studio pour accélérer le temps 
de développement logiciel des ingénieurs 
dans l’embarqué. Ceci a été réalisé en 
ajoutant une extension de drivers matériels 
(plugin) au SDK Gecko de MIKROE, qui est 
désormais disponible dans l’IDE Simplicity 
Studio de Silicon Labs. Cette intégration 
des drivers Click de MIKROE permet aux 
ingénieurs de l’embarqué utilisant les cartes 
périphériques Click boards de MIKROE de 
développer à la fois le matériel et le logiciel 
d’un système embarqué basé sur des 
contrôleurs Silicon Labs.
Nebojsa Matic, PDG de MIKROE, a déclaré 
: « De nombreux fournisseurs de circuits 
intégrés intègrent le socket mikroBUS sur 
leurs cartes de développement. Cela permet 
aux développeurs de tester des milliers de 
cartes Click périphériques différentes, ce 
qui réduit les coûts matériels et le temps 
de conception. Maintenant, un fournisseur 
leader de silicium, Silicon Labs, qui a déjà 
intégré le socket mikroBUS dans ses très 
populaires kits de développement Explorer, 
a également ajouté la prise en charge de 
l’extension de driver matériel pour les pilotes 
mikroSDK 2.0 Click dans son IDE, Simplicity 
Studio GSDK. Cela permet désormais aux 

concepteurs utilisant les SoC/MCU de Silicon 
Labs d’inclure facilement des bibliothèques 
de cartes Click dans leur code. Cela signifie 
que non seulement les ingénieurs auront 
économisé du temps et de l’argent en utilisant 
les cartes Click boards, mais ils auront 
également résolu de manière transparente la 
tâche logicielle. C’est une vraie validation de 
notre approche. ».
Anders Pettesson, directeur du 
marketing Mass Market chez Silicon Labs, a 

ajouté : « Après nous être associés à MIKROE 
sur des projets de cartes Click et avoir 
vu les possibilités de l’écosystème, nous 
avons décidé d’apporter cette flexibilité et 
cette facilité d’utilisation à l’environnement 
Silicon Labs. En créant l’extension du driver 
mikroSDK 2.0 Click, nous avons maintenant 
facilité l’ajout de milliers de périphériques 
aux projets logiciels de Silicon Labs pour les 
ingénieurs de l’embarqué. ».
www.mikroe.com

microchip.com/MicroSAWFilters

Le nom et le logo Microchip sont des marques 
commerciales de Microchip Technology Incorporated aux 

États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques 
sont la propriété de leurs propriétaires enregistrés. 

© 2024 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. 
MEC2547A-FRE-01-2

Filtres Micro SAW ultra-compacts
Conservez un espace précieux sur votre PCB pour mieux servir les contraintes extrêmes  
de votre application
Nos derniers filtres à micro-ondes acoustiques monté en surface (SAW) offrent des solutions compactes et rob « Global Navigation 
Satellite System » système mondial (GNSS) (L1, L2, E6), démontrant une polyvalence sur diverses applications telles que la  
navigation et l’IoT.

D’une taille minuscule de 1,4 x 1,1 mm, ils offrent aux concepteurs la liberté d’économiser de l’espace précieux sur la carte ou 
d’en disposer pour d’autres les fonctionnalités de l’application. Bénéficiant d’une plage de températures industrielle de   
-40 à +85 degrés Celsius, ils garantissent des performances fiables dans des conditions extrêmes pour tous types d’applications, 
englobants les gadgets grand public aux utilisations militaires.

Ils simplifient en outre la conception en ne nécessitant pas d’adaptation 50 Ohm et prennent en charge plusieurs bandes GNSS. 
Ce qui permet une compatibilité avec divers systèmes de navigations par satellite et une adaptabilité à de nombreuses lrégions 
terrestres. Ces filtres sont essentiels pour garantir que les appareils restent cohérents et évolutifs dans un paysage technologique 
évoluant rapidement, servant plusieurs domaines de manière efficace.

https://www.mikroe.com/click
https://www.mikroe.com/mikrobus
http://www.mikroe.com/
http://www.microchip.com/MicroSAWFilters
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Carte mère de 
classe serveur avec 
chipset Intel C741 
et processeur évolutif
Avec des processeurs jusqu’à 64 cœurs 
pris en charge et huit canaux de mémoire 
indépendants, la carte mère K9051-C741 
ATX de Kontron excelle dans les applications 
gourmandes en mémoire nécessitant un 
environnement d’exploitation 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. Sa polyvalence et son évolutivité, 
y compris la mémoire, le GPU, le stockage 
et cinq emplacements d’extension PCIe Gen 5, 
offrent une flexibilité inégalée. 
La carte K9051-C741 ATX s’adresse à des 
industries telles que l’industrie, l’imagerie, le 
médical, l’IA et les avancées robotique. Elle 
répond au besoin de plates-formes de calcul 
puissantes avec un nombre élevé de cœurs 

de processeur et des exigences de débit de 
mémoire élevées. Elle se distingue par sa prise 
en charge de la mémoire DDR5, offrant des 
vitesses allant jusqu’à 5600 MT / s RDIMM 
et 768GB. Les utilisateurs peuvent optimiser 
les performances de leur système et gérer 
efficacement les tâches gourmandes en 
données avec des options de densité de 
mémoire allant de 16 Go à 96 Go pour chacun 

des huit canaux. Pour faciliter une extension 
transparente, la carte mère dispose de cinq 
emplacements d’extension PCIe Gen 5, offrant 
amplement d’espace pour des composants 
matériels supplémentaires et des mises à 
niveau futures. Cela garantit l’évolutivité et 
l’adaptabilité à mesure que les exigences 
informatiques évoluent.
www.kontron.com

Connecteur USB 3.1 TYPE-C surélevé CMS
Würth Elektronik élargit sa gamme USB-C avec un connecteur 
horizontal à 24 broches entièrement configuré pour 
l’assemblage CMS. Ce connecteur USB 3.1 
Type-C se distingue par sa conception 
surélevée : il permet un contrôle optique 
complet de la soudure grâce à ses deux 
rangées comportant chacune douze 
contacts. En tant que connecteur Type-C 
entièrement équipé, il est non seulement 
compatible avec la spécification USB 3.2 Gen 
1x2 et les normes USB Power Delivery, mais 
peut également être utilisé pour les modes alternatifs 
et accessoires. Cela inclut la transmission de signaux 
analogiques via les broches (D+/D-). 
Le WR-COM USB 3.1 Type-C surélevé CMS est conçu pour 

au moins 10 000 manoeuvres et des températures de 
fonctionnement allant de -40 à +120 °C. Le 

placage or dans la zone de contact pour assurer 
la meilleure connexion possible avec la carte, 
concerne non seulement les contacts des broches, 
mais aussi les broches de maintien extérieures du 
blindage. Ce connecteur stable convient à toutes 
les applications grand public et informatiques 

conçues pour exploiter les possibilités offertes par 
la norme USB 3.2 Gen 1x2 en termes de transfert de 

données et d’énergie. Le dernier membre de la famille 
de produits USB de Würth Elektronik est disponible en 
stock sans quantité minimale de commande, et des 

échantillons gratuits sont disponibles sur demande.
www.we-online.com

Interface d’alimentation 
et de signal robuste avec 
verrouillage rapide
Avec un filetage M15, le nouveau Power 
Bayonet Connector PBC15 de binder 
comble le vide entre les conceptions 
M12 et M23 largement utilisées. Ce 
connecteur compact mais robuste convient 
particulièrement à l’alimentation électrique 
des moteurs triphasés ou des convertisseurs 
de fréquence. Il comporte 3 broches 
d’alimentation, par exemple pour alimenter 
les 3 phases sous tension d’un moteur 
triphasé, 2 broches supplémentaires pour la 
transmission du signal, ainsi qu’un contact de 
terre de protection (PE).
La conception PBC15 est spécifiée dans la 
norme DIN EN IEC 61076-2-116. Le quick-
lock assure un verrouillage simple, rapide 
et fiable au moyen d’un quart de tour. La 
terminaison est assurée par des bornes à vis. 
Le PBC15 est initialement disponible chez 

Binder sous forme de connecteurs de câble 
femelles ou mâles à câbler, dans chaque cas 
en variante non blindée ou blindée.
Grâce aux valeurs nominales de 630 V et 16 A 
pour l’interface d’alimentation, le connecteur 
circulaire convient à l’alimentation électrique 
de variateurs de petite et moyenne taille. Avec 

des valeurs nominales de 63 V et 10 A, les 
broches de signal peuvent être utilisées, par 
exemple, pour contrôler les freins ou pour 
interroger des paramètres de fonctionnement 
tels que les températures. Les variantes 
blindées du connecteur d’alimentation à 
baïonnette sont prêtes pour une utilisation 
dans des environnements exposés à des 

interférences électromagnétiques. Les 
applications typiques se situent dans 
les domaines de l’intralogistique, de 
l’automatisation des usines et des processus, 
ainsi que de l’ingénierie des machines.
La conception compacte du PBC15 est une 
caractéristique unique : d’une part, elle offre 
très peu de place pour une isolation adaptée 
aux niveaux de tension. En revanche, les 
courants élevés nécessitent des calibres 
de fil allant jusqu’à 2,5 mm2 et des contacts 
suffisamment grands pour pouvoir connecter 
les fils de manière idéale. Néanmoins, les 
ingénieurs de binder ont réussi à concevoir 
le PBC15 de manière à ce qu’un montage 
pratique au moyen des bornes à vis soit 
possible. Un autre défi s’est posé lors du 
couplage de la broche de terre PE, conçue 
ici comme contact central, au boîtier du 
connecteur. La connexion a été établie au 
moyen d’une plaque à ressort qui a été 
pressée contre le contact PE à l’intérieur 
du corps de contact, formant ainsi une 
connexion sûre avec le boîtier.
www.binder-connector.de

https://www.kontron.com/en
https://www.we-online.com/en/components/products/USB_3_1_TYPE_C_RECEPTACLE_HORIZONTAL_HIGH_SMT
https://www.we-online.com/en/components/products/USB_3_1_TYPE_C_RECEPTACLE_HORIZONTAL_HIGH_SMT
http://www.we-online.com/
http://www.binder-connector.de
http://www.ECInews.fr
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Supercondensateurs robustes, à haute capacité et à 
haute fiabilité
Connus sous le nom de condensateurs électrochimiques prismatiques à double couche 
(EDLC), les supercondensateurs PrizmaCap de deuxième génération de Kyocera offrent une 
capacité, une tension et une densité d’énergie plus élevées que les PrizmaCap de première 
génération et présentent une plus grande fiabilité sur une plus large plage de températures de 
fonctionnement. Ils sont également désormais dotés d’un boîtier SMT robuste, léger et discret 
équipé de bornes à position fixe compatibles avec le soudage à la main.
Ces nouveaux supercondensateurs de la série PrizmaCap SCP 2.5V offrent le profil le plus 

bas et la plage de 
température de 
fonctionnement la 
plus large de tous les 
supercondensateurs 
Kyocera AVX. Ils 
sont conçus pour 
des températures de 
fonctionnement allant 
de -40 °C à +65 °C à 
2,5 V et de -40 °C à 
+85 °C déclassées à 
2,0 V. Les nouveaux 
supercondensateurs 

PrizmaCap SCP 2.5V HT Series sont conçus pour des températures de fonctionnement allant 
de -25 °C à +65 °C à 2,5 V et de -25 °C à +105 °C déclassés à 2,0 V.
Les deux séries mesurent 50 mm x 46 mm avec une épaisseur maximale de 2,3 mm pour les 
pièces 6F, 2,8 mm pour les pièces 13F et 3,4 mm pour les pièces 20F. Ils sont conçus pour 
2,5 V, présentent une tolérance de niveau S (+30 %/-10 %) et sont soutenus par des tests 
de haute fiabilité pour le cycle de vie, la durée de vie de la charge à haute température, les 
caractéristiques de température et d’humidité et la résistance aux vibrations.
www.kyocera-avx.com

Circuit de protection 
à supercondensateur 
eFuse
La plage de température des batteries 
lithium-ion limite leur utilisation dans de 
nombreuses applications pour lesquelles 
l’alimentation de secours est cruciale. 
Pour résoudre ce problème, Littelfuse 
a développé le LS0502SCD33, une 
solution basée sur un supercondensateur 
caractérisée par une vaste plage de 
températures de fonctionnement et une 
densité de puissance et d’énergie élevée, 
fournissant ainsi une alternative sûre 
et compacte. L’un des points forts du 
LS0502SCD33 est sa capacité à gérer les 
tensions de fonctionnement élevées (>3 V) 
sans nécessiter de système de gestion de 
l’alimentation complexe. Le LS0502SCD33 
protège le système des dommages potentiels 
en intégrant des fonctions de protection 
contre les surtensions et les surintensités 
en entrée, offrant ainsi aux concepteurs 
une solution de secours flexible, intégrée 
et compacte à condensateur ou à batterie 
de condensateurs de stockage. En outre, 
le LS0502SCD33 intègre une diode idéale 
pour le blocage du courant inverse en cas de 
perte de la tension d’entrée, ce qui améliore 
sa fiabilité et son efficacité. 

« L’eFuse LS0502SCD33 offre aux 
concepteurs électroniques une solution 
de circuit de charge à supercondensateur 
intégrée dans une seule puce », déclare 
Bernie Hsieh, Assistant Product Manager au 
sein de l’activité Protection Semiconductor 
de Littelfuse. « Cet ajout à notre portefeuilles 
de circuits intégrés de protection eFuse 
étend notre gamme de solutions en incluant 
la protection des équipements portables sur 
batteries. » 
Le principal avantage concurrentiel de 
l’eFuse LS0502SCD33 est sa prise en 
charge d’un vaste éventail de fonctions 
de protection, notamment de la protection 
contre les surintensités et les surtensions. De 
plus, il consomme peu d’énergie et prend en 
charge l’équilibrage de balance actif, ce qui 
le distingue des autres solutions disponibles.
www.littelfuse.com

Carte de détection de 
mouvement utilisant la 
technologie Doppler Shift 
La carte Microwave 4 Click proposée par 
MikroElektronika utilise le phénomène 
Doppler Shift pour faciliter le développement 
d’applications de détection dans les alarmes 
d’intrusion, les portes automatiques, la 
détection de présence… Elle est basée sur 
le PD-V12, un émetteur-récepteur micro-
ondes miniature haute fréquence de Ningbo 
Pdlux Electronic Technology. Ce capteur 
de mouvement est un module émetteur-
récepteur Doppler bi-statique en bande K. Il 
est logé dans un boîtier métallique et dispose 
d’un oscillateur à résonateur (CRO) intégré, 

offrant un fonctionnement stable tout en 
améliorant sa capacité de réception du signal 
frontal et en réduisant sa zone aveugle. La 

Microwave 4 Click détecte le décalage de 
fréquence entre le signal émis et le signal 
reçu réfléchi par un objet en mouvement 
dans le champ de vision de l’émetteur-
récepteur.
Les émissions de puissance rayonnée (EIRP) 
de <3 mW au maximum sont conformes aux 
réglementations FCC et CE. Les tensions 
dues au bruit au port de sortie mesurées à 
l’intérieur d’une chambre anéchoïque sont 
mesurées de 10 Hz à 100 Hz. La force du 
signal reçu (RSS) est mesurée avec une perte 
totale sur le trajet 1 voie de 70 dB. Le module 
utilise deux antennes (pour RX et TX) avec 
un gain maximum de 0 dBi et est conçu pour 
être installé de manière à lui permettre de 
fonctionner à moins de 20 cm des utilisateurs 
ou des personnes à proximité. 
Les cartes Click permettent aux ingénieurs 
de conception de changer facilement les 
périphériques, réduisant ainsi le temps de 
développement de plusieurs mois. La norme 
de socket mikroBUS permet à n’importe 
quelle carte Click d’être instantanément 
connectée au microcontrôleur ou au 
microprocesseur d’une carte mère. 
De nombreuses sociétés leader de 
microcontrôleurs, notamment Microchip, 
NXP, Infineon, Dialog, STM, Analog Devices, 
Renesas et Toshiba, incluent désormais 
le socket mikroBUS sur leurs cartes de 
développement.
www.mikroe.com

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9o7bNbX93U0FFGpZNIw-2B8yz1mn0fn2PtWdxkXPjwTgieasKz_Ja9eihoKTgbB96k3kty92bnR6BVapATlpdIkGl0V0T7KuGkvwFv-2FK64JbK0yk1ieUtnoqV8EtkFxkYhyMgwytPgJp4cLP9RuPgBGJ911c8DIXJScUHOLBPLM0Frv2gPuaDYQz6Z2b6p9q2fcoDvmasnazIorFjSi7JYofv588nsIxiMvPhkIPN1xSC4bzmDW0Sc94Bz7j85Z-2FQFrdyrgAoUUu22r-2FzNO4o4jcoRL949pHdTQVoV-2BNil75fUtqMex4Gk-2F1PAoU59wfAkljWSLYU3WviyKhj1V4rII0pzPwqFwfYUAnJxz-2BWMl982gI-2FxBUzVmQ-2BDyV-2FLkbrqQotaCuFQDE2FbN-2FY4QuEfXh2Lets-3D
https://www.mikroe.com/microwave-4-click
http://www.mikroe.com
https://www.mikroe.com/mikrobus
http://www.mikroe.com
http://www.kyocera-avx.com
http://www.ECInews.fr
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Transformateurs pour commande de 
grille MOSFET SiC 
La série WE-AGDT proposée par Würth Elektronik est une série 
de transformateurs de commande de grille auxiliaire pour des 
alimentations auxiliaires isolées jusqu’à 6 W ciblant spécifiquement 
les systèmes de commande de grille pour MOSFET SiC et IGBT. 
Dans ces conceptions, l’aspect le plus crucial est la capacité 
d’interbobinage du transformateur en raison du dV/dt élevé, qui est 
commun dans les conceptions utilisant des dispositifs à large bande 
passante. Les nouveaux produits de cette série présentent une 
capacité d’interbobinage de seulement 0,68 pF et des tensions de 
sortie pouvant atteindre 30 V. Les options comprennent maintenant 
les topologies LLC, demi-pont ou Flyback et une ou deux sorties qui 
peuvent être utilisées dans des applications unipolaires ou bipolaires. 
Le WE-AGDT est conforme à la norme de sécurité IEC 62368-1/
IEC 61558-2-16 et est qualifié AEC-Q200. Ces transformateurs 
conviennent aux entraînements industriels, aux onduleurs de moteurs 
à courant alternatif, aux stations de charge HEV/EV, aux onduleurs 
solaires, aux dispositifs d’alimentation sans interruption et à la 
correction active du facteur de puissance.
www.we-online.com

Ecran tactile 7“ basé sur le module de 
calcul 4 de la Fondation Raspberry Pi

Basés sur le Raspberry Pi CM4 à son portefeuille, le Display 
Line 7 Pi-Tron CM4 de Kontron peut être utilisé pour mettre en 
œuvre des projets de visualisation sophistiqués en tirant parti du 
logiciel communautaire Raspberry Pi. Cet écran est livré avec une 
connexion HDMI 2.0 capable de prendre en charge jusqu’à 4Kp60. 
De plus, un autre moniteur HDMI peut être connecté directement 
afin que l’affichage puisse être dupliqué ou étendu. Le cadre avant 
en aluminium de 200,1 x 131,9 x 46,5 mm a un indice de protection 
IP65 à l’avant et IP20 à l’arrière. Il est conçu pour être installé dans 
des armoires électriques et des consoles de commande. Il existe 
des extensions d’interface sans fil en option (WLAN et Bluetooth) et 
une l’antenne externe peut être connectée. 
La gamme de produits Pi-Tron CM4 est basée sur le module de 
calcul de quatrième génération et dispose du processeur Broadcom 
BCM2711, 4x Arm Cortex A72,64 bits SoC 1,5 GHz nettement plus 
rapide que la   génération précédente. Par ailleurs, il bénéficie de 
la grande communauté Raspberry Pi qui fournit des exemples de 
logiciels et des packages de programmes compilés.  Le DL 7 Pi-Tron 
CM4 sera disponible au deuxième trimestre 2024.
www.kontron-electronics.com

Des connecteurs et des câbles à gaine PUR pour améliorer le câblage militaire
Dans les opérations militaires, des systèmes 
de communication fiables et robustes sont 
essentiels pour le succès de la mission. 
Ces systèmes dépendent dans une large 
mesure de solutions de câblage avancées qui 
résistent aux conditions environnementales 
difficiles et répondent à des critères de 
performance stricts. Pour répondre à ces 
exigences, les connecteurs pré-assemblés 
ODU AMC sont utilisés en combinaison avec 
des câbles PUR (polyuréthane).
Les connecteurs ODU AMC sont le choix 
idéal pour les applications militaires. 
Ces connecteurs ont été spécialement 
développés pour des applications dans 
le domaine de la technique militaire 
et de la sécurité. Ils se distinguent par 
leurs performances, leur fiabilité et leur 
polyvalence. Grâce à leur construction 
robuste et à l’utilisation de matériaux 
résistants, ils peuvent même résister à des 
conditions environnementales extrêmes. 
Il s’agit par exemple des variations de 
température, des chocs, des vibrations ainsi 
que du contact avec des huiles et d’autres 

substances. En combinaison avec des câbles 
appropriés, on obtient des connexions 
sûres qui garantissent une communication 
militaire sans faille. Le vaste portefeuille de 
connecteurs ODU AMC offre également 
une multitude d’options de configuration. Il 
est ainsi possible de réaliser des solutions 
sur mesure pour des exigences d’utilisation 
spécifiques.  

LE RÔLE DÉCISIF DES CÂBLES 
REVÊTUS DE PUR
Les câbles revêtus de PUR jouent un rôle 
décisif dans nos solutions de câblage 
militaire pour plusieurs raisons. Ils offrent 
une résistance thermique exceptionnelle 
et conviennent parfaitement aux 
environnements soumis à des variations de 
température extrêmes. Celles-ci vont de -40 
°C à +80 °C en dynamique, voire des valeurs 
encore plus élevées en statique. En outre, 
les câbles PUR présentent une très bonne 
résistance à un grand nombre de substances 
agressives, comme les produits chimiques 
et les huiles. Dans l’environnement militaire, 

les câbles sont exposés à des conditions 
extrêmes en raison des mouvements des 
appareils ou des manipulations brutales. 
Les propriétés robustes de la gaine en PUR 
contribuent à protéger les câbles contre 
les dommages physiques. Cette résistance 
garantit que les câbles restent fonctionnels et 
durent longtemps. Ils restent souples même 
à basse température et conviennent donc 
parfaitement aux applications où le câble 
doit être déplacé ou enroulé. Les câbles 
sont souvent exposés à la lumière directe du 
soleil, de sorte que les câbles traditionnels 
peuvent se détériorer avec le temps. La gaine 
en PUR est résistante aux UV, ce qui évite les 
dommages dus à une exposition prolongée 
au soleil et prolonge la durée de vie des 
câbles.
https://odu-connectors.com/fr/

https://www.kontron-electronics.com/
http://www.we-online.com
https://odu-connectors.com/fr/
http://www.ECInews.fr
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La recharge sans fil pour les robots mobiles 
de l’industrie 4.0
Auteurs : Pramit Nandy et Vijay Bapu de chez Microchip

En deux siècles d’existence, l’industrie manufacturière a évolué 
depuis son émergence. L’industrie 4.0 est la quatrième 
révolution industrielle, qui met en scène l’interconnectivité, 

l’automation, l’apprentissage machine et le traitement des données en 
temps réel. Comme de nombreux secteurs industriels sont en marche 
vers l’industrie 4.0, afin de rester compétitifs et de réduire les coûts 
de fabrication, les industriels utilisent davantage d’équipements dans 
leurs usines, et moins de personnels. 

Figure 1 : Évolution de l’industrie manufacturière

Dans leurs usines et entrepôts, les industriels investissent 
massivement dans des robots mobiles avancés (par ex : entrepôts 
de livraison Amazon, lignes d’assemblage) pour réaliser la majorité 
des tâches de fabrication, assemblage et transport des matériaux. 
Cependant, ces robots mobiles doivent être régulièrement rechargés, 
ce qui représente un problème qui prend de plus en plus d’ampleur 
pour les sites industriels. Les espaces de recharge sans fil pour ce 
type de robot ont connu quelques améliorations dernièrement, qui 
les rendent plus flexibles, augmentant ainsi la capacité de fabrication 
et l’efficacité des sites de production. Grâce à la bonne combinaison 
entre le choix des composants, la conception de la bobine et 
l’agencement de la carte, la recharge sans fil peut changer la donne 
pour l’industrie, et impacter l’ensemble de l’économie. 

FONCTIONNEMENT DE LA RECHARGE SANS FIL
Les nouvelles solutions de recharge sans fil utilisent des techniques 
basées sur le principe de l’induction électromagnétique. Lorsqu’un 
courant alternatif passe par une bobine à induction du côté de 
l’émetteur, un champ magnétique oscillant se crée. Quand ce champ 
magnétique oscillant est associé à une bobine à induction du côté du 
récepteur, un courant électrique alternatif est produit dans la bobine 
du côté du récepteur (voir figure 2). 
Les systèmes de recharge sans fil nécessitent plusieurs composants, 
dont la bobine de l’émetteur, les condensateurs de réglage, un circuit 
de commande de bobine et une bobine de récepteur. Parmi les autres 
composants requis, on peut citer : des diodes de redressement, un 
convertisseur DC-DC, un circuit et des algorithmes de commande 
de l’émetteur et du récepteur, ainsi qu’un circuit de chargement de la 
batterie. 
Dans l’exemple ci-dessous, l’induction électromagnétique permet 
aux systèmes de recharge sans fil de transférer l’énergie depuis une 
plaque de recharge (source d’émission) installée dans le sol de l’usine 
vers la plaque de réception installée sur le robot mobile. 

Figure 3 : Recharge sans fil de robots mobiles sur le sol d’une usine

AVANTAGES DE LA RECHARGE SANS FIL INTÉGRÉE AU SOL 
DE L’USINE
Les systèmes de recharge sans fil modernes, dotés d’une efficacité 
accrue et de composants au bon rapport coût/efficacité, ont prouvé 
qu’ils peuvent changer la donne lors de l’installation d’un site de 
production et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils améliorent 
la productivité et réduisent les coûts de production de plusieurs 
façons. Ils permettent en effet un fonctionnement en continu, qui 
laisse la possibilité de recharge (par exemple : utilisation du temps de 
repos pour la recharge), et réduisent les investissements puisque les 
robots peuvent être programmés pour différentes tâches. Ils réduisent 
également les interventions humaines car le processus de recharge 
peut être automatisé, ainsi que les coûts de maintenance, puisqu’on 
peut se passer des connecteurs, tablettes et autres périphériques, 
constituant ainsi une solution entièrement sans fil. 
Ensuite, ces systèmes de recharge augmentent la sécurité et 
la sûreté : ils suppriment les risques d’étincelles habituels sur 
les connecteurs, ainsi que ceux des courts-circuits dus à leur 
contamination ou à la présence d’humidité. Parmi les autres 

Figure 2 : Avec la recharge sans fil inductive, un courant alternatif est produit dans la 
bobine du côté du récepteur de la solution de recharge dans fil.
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avantages de sécurité, on peut citer la détection fiable par ce type de 
solution des débris de métal et autres corps étrangers entre la bobine 
de l’émetteur et celle du récepteur. De plus, on peut facilement mettre 
en œuvre l’authentification sécurisée entre le chargeur et le robot, afin 
d’éviter tout accès non autorisé, et le transfert de données pendant la 
recharge peut être utilisé pour la maintenance prédictive et prévenir 
les temps d’arrêt. Autres avantages : la maintenance des systèmes 
de recharge sans fil est bien plus facile, tout comme le nettoyage 
du sol de l’usine, par rapport aux systèmes de recharge filaires. 
C’est un contributeur important de l’usine entièrement automatisée, 
minimisant l’intervention humaine et aidant à créer un environnement 
plus sûr en prévenant la transmission de maladies contagieuses entre 
ouvriers (telles que la COVID-19).

RÉSOUDRE LES PROBLÉMATIQUES POSÉES PAR LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA RECHARGE SANS FIL
En gardant ses avantages à l’esprit, la technologie de recharge 
sans fil lors de la création d’un site de production a le potentiel de 
faire franchir une étape à l’industrie et de résoudre les problèmes 
de production les plus ardus. Cependant, le chargement sans fil 
pose également certaines problématiques de mise en œuvre. Ces 
problématiques incluent la nécessité de réaliser des investissements 
relativement importants pour mettre en œuvre l’infrastructure de 
recharge sans fil par rapport au chargement filaire habituel, une 
efficacité comparativement moindre, ainsi que des problèmes 
d’interférences (EMI). Elles comprennent également des problèmes 
de sécurité liés à la surchauffe entraînée par la présence d’un corps 
étranger entre la bobine de l’émetteur et celle du récepteur. La gestion 
des coûts de la liste des matériaux et le choix des composants sont 
particulièrement importants. 
Dans un émetteur à alimentation sans fil, la boucle critique pour les 

courants de commutation dans le système d’alimentation sans fil 
à haute puissance comprend les commutateurs de puissance, les 
condensateurs de résonance et la bobine. Cette boucle comprend 
des tensions élevées, des courants élevés et des fréquences de 
commutation élevées. L’agencement de la carte électronique, le 
placement des composants et le tracé des pistes dans ce type de 
système de transfert de puissance sans fil haute puissance ont 
un impact sur l’efficacité, les performances EMI et la dissipation 
thermique, ce qui, à son tour, affecte les performances et la fiabilité 
du système. La variation des paramètres de la bobine est également 
problématique en raison des variabilités de fabrication de la bobine. 
Des variations dans les deux bobines peuvent entraîner des variations 
dans les produits et conduire à un comportement incohérent ainsi 
qu’à des performances peu fiables sur le terrain.
Bien que des composants à usage général puissent être utilisés pour 
construire une solution de recharge sans fil, ils ne peuvent afficher 
les mêmes performances que les alternatives à usage spécifique. 
Les solutions peuvent également varier en coût et en efficacité, en 
fonction du choix des composants et des décisions prises quant à 
l’agencement de la carte. Il existe de nombreuses façons d’améliorer 
les solutions de recharge sans fil actuelles. 

CONSTRUCTION D’UNE SOLUTION OPTIMISÉE
Pour optimiser une solution de recharge sans fil, on utilise des 
composants à usage spécifique, de sorte qu’ils permettent la mise en 
œuvre sécurisée, fiable et efficace d’une alimentation sans fil à des 
niveaux de puissance élevés. L’optimisation du circuit de l’émetteur 
et du récepteur de la solution, qui utilisent des algorithmes ultra 
spécialisés pour les communications, le contrôle de l’alimentation et 
la détection des corps étrangers (FOD, Foreign Object Detection), 
constitue une étape primordiale. Ces algorithmes se fondent sur des 

 TRANSMETTEUR 300 W

RÉCEPTEUR 300 W 

Figure 4 : Schémas électroniques du circuit émetteur et récepteur ayant été optimisés pour la recharge sans fil.

http://www.ECInews.fr
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Une nouvelle génération d’alimentations 
ultra-compactes à haut rendement 
Utilisant les technologies les plus avancées telles que des semi-
conducteurs à large bande en nitrure de gallium (GaN), des 
transformateurs multicouches planaires à haute fréquence et 
une topologie flyback améliorée, la série TE proposée par Cosel 
comprend un 45W (TECS/TEPS45F) et un 65W (TECS/TEPS65F) 
qui s’intègrent dans des encombrements de 1x2,3 (TEPS) ou 1x3 
(TECS) pouces. Les versions à sortie 12V et 24V sont capables de 
fournir 140% de puissance pour soutenir les charges de pointe 
avec un rendement exceptionnel de 93,5%. Deux versions, avec 
broches (TEPS) ou connecteurs (TECS), sont disponibles avec des 
brochages compatibles pour faciliter la mise à niveau des systèmes. 
Les produits standard sont livrés sous forme de châssis ouvert, mais 
un boîtier de protection contre la poussière est disponible en option. 
Répondant à la demande du marché pour des applications 
industrielles à faible encombrement, les ingénieurs de COSEL ont 
combiné le meilleur des dernières technologies pour fournir des 
alimentations à haute densité de puissance avec un rendement 
élevé et une grande fiabilité. Sur la base de sa longue expérience 
dans la conception de topologies à haut rendement, l’équipe R&D 
de COSEL a développé un étage de puissance hautement intégré 
utilisant des semi-conducteurs à large bande (WBG) en nitrure 
de gallium (GaN) associés à un transformateur multicouches, de 
type planaire, à haute fréquence. En tirant profit des performances 
du GaN dans la commutation à haute fréquence, il a été possible 
de fournir 45 et 65W dans une empreinte de 1x2,3 pouces (25,4 x 
58,4mm Max) avec un rendement allant jusqu’à 93.5%. 

Conçue pour la flexibilité, la série TE offre deux versions 
d’interconnexion, le TEPS avec des broches pour le montage sur 
circuit imprimé et le TECS avec des connecteurs JST. Dans les 
deux cas, les 45W et 65W sont interchangeables. Très appréciée 
par les concepteurs de systèmes, cette caractéristique simplifie la 
conception des cartes et offre des options de mise à niveau lors 
d’ajout de fonctions au niveau de l’application. Cosel a également 
pris en considération la nécessité de minimiser la taille de 
l’alimentation, et a adopté une technique d’assemblage vertical 
qui, combinée à une fréquence de commutation plus élevée allant 
jusqu’à 800KHz, permet d’économiser environ 58% d’espace sur la 
carte par rapport à la technologie traditionnelle de montage à plat, 
tout en conservant un niveau élevé de rendement de conversion 
de puissance, supérieur de trois points par rapport aux produits 
conventionnels.  
www.coseleurope.eu

PRODUITS NOUVEAUX

travaux de R&D ultra poussés ainsi que sur de multiples brevets. 
Idéalement, les communications dans une solution de recharge 
sans fil devraient être dans la bande, ce qui permet de se passer de 
schémas de communication additionnels hors bande relativement 
coûteux. Mieux vaut fixer une fréquence de transfert d’alimentation 
sur une plage d’environ 100 kHz. Le contrôle de l’alimentation 
devrait être effectué avec la commande à fréquence variable et à 
rapport cyclique variable du PWM pilotant l’onduleur en pont entier 
de l’émetteur. À des niveaux de puissance élevés, la détection FOD 
devient critique. Avec cette méthode, le transfert d’alimentation est 
brièvement arrêté pour quelques microsecondes et la tension de la 
bobine est mesurée à l’aide des périphériques hautes performances 
et du noyau de la solution. La présence ou l’absence d’un corps 
étranger peut être détectée en calculant la pente de la tension de la 
bobine lorsque les FET en sortie sont éteints. 
Tous les composants de la solution, y compris le contrôleur, les 
FET, les régulateurs et les bobines, doivent être choisis de sorte que 
leur coût permette de rentrer dans le budget total du système, ce 
qui peut signifier devoir ajouter des contacts métalliques de pointe 
pour la fiabilité, dans un environnement imprégné d’humidité et de 
poussière. L’efficacité de la solution dépend du schéma de contrôle 
de l’alimentation tout comme d’un système de bobine optimal. 
La solution WP300 de Microchip constitue un bon exemple : sa 
conception fournit une efficacité supérieure à 90 % à des charges 
supérieures à 100 watts. Cette efficacité est mesurée entre l’entrée 
DC de l’émetteur et la sortie régulée DC du récepteur. La solution 
peut fonctionner à une tension d’entrée de 12-36 V DC et peut réguler 
une plage de tension similaire sur le côté récepteur. 
L’agencement de la carte électronique, le placement des composants 
et l’empilement des cartes dans la solution de référence basée sur le 
WP300 ont été optimisés pour les meilleures performances. La carte 
électronique est conçue de sorte que la section numérique, la section 
analogique et la section de l’alimentation sont isolées, afin que le bruit 
associé soit minimisé. 
Les perturbation EMI sont également limitées à l’aide de méthodes 
de contrôle adéquates dans l’émetteur, et les condensateurs de 
découplage sont utilisés de façon optimale pour réduire le bruit de 
commutation, en plus de réduire la fréquence de commutation. Les 
condensateurs de découplage réduisent le bruit généré au moment 
de la commutation, mais augmentent les pertes, ce qui entraîne 
une dissipation thermique plus élevée et une perte d’efficacité. Ces 
inconvénients sont essentiels pour évaluer comment optimiser le 
système. 
Les paramètres de la bobine peuvent être calibrés pendant 
l’assemblage, sur la ligne de production. L’avantage de cette solution 
est que les données de calibration de la bobine sont enregistrées 
dans le CI du WP300TX pendant la phase de test du produit. Ainsi, le 
fonctionnement du produit reste cohérent et les performances fiables. 
Enfin, pour créer un jumelage 1:1 entre l’émetteur et le récepteur, il 
convient d’inclure les communications sécurisées dans la bande, 
afin d’être sûr que seuls les composants de réception authentifiés 
par l’émetteur sont alimentés. La figure 4 montre les schémas 
électroniques d’un contrôleur d’émetteur 300 W et d’un contrôleur de 
récepteur 300 W ayant été optimisés pour fournir ces capacités.
Les développeurs de systèmes devraient collaborer avec un 
fournisseur qui offre des conseils détaillés pour utiliser leurs 
solutions de recharge sans fil, y compris le choix des composants, 
la conception de la bobine et l’agencement de la carte électronique. 
Les fournisseurs devraient également offrir un guidage étape par 
étape pour assurer une exécution facile du produit final. Avec cette 
approche, les développeurs peuvent gagner du temps, limiter les 
risques et simplifier leurs systèmes de recharge sans fil de sorte 
qu’ils tiennent leurs promesses en matière de technologie à induction 
électromagnétique, tout en améliorant également leur productivité, 
en réduisant les coûts de fabrication et en améliorant la sécurité et la 
sûreté. 
www.microchip.com

https://www.coseleurope.eu/Products/AC-DC/TECS
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FOCUS : Électronique automobile

Thyristors de protection homologués 
pour l’automobile
Littelfuse, Inc annonce le lancement de la série de thyristors de 
protection SIDACtor 3 kA Pxxx0S3N-A homologuée pour l’automobile 
en boîtier DO-214AB (SMC). Grâce à ce produit novateur, les 
équipements utilisés en environnements difficiles bénéficient 
d’une protection robuste et fiable contre les pics de courant élevés, 
permettant ainsi aux concepteurs de satisfaire plus facilement aux 
exigences réglementaires. 
Le principal atout de la série Pxxx0S3N-A réside dans sa conception 
haute densité capable de résister aux pics de courant jusqu’à 3 kA 
(8/20 µs) et aux tensions jusqu’à 6 kV avec une tension de coupure 
très basse. Ce SIDACtor compact monté dans un boîtier DO-
214AB (SMC) permet aux concepteurs automobiles d’obtenir des 
conceptions à haute densité de puissance et une miniaturisation des 
composants électroniques automobiles. 

Développée au profit des applications 
pour véhicules électriques (VE) et 
véhicules hybrides rechargeables 
(VHR), la série Pxxx0S3N-A utilisée 
en association avec une varistance à 
oxyde métallique offre aux chargeurs 
embarqués une protection supérieure 
contre les surtensions transitoires. Le 
nouveau SIDACtor 3 kA est le premier 
produit à base de thyristor proposé en 
boîtier DO-214AB pour la protection 
contre les pics de courant de 6 kV / 
3 kA (8/20 µs). Auparavant, un boîtier 
TO-262 beaucoup plus volumineux 
était nécessaire pour obtenir de tels 
niveaux de protection.  
www.littelfuse.com

Connecteurs linéaires avec contacts à resort
La nouvelle série 9159-7X0 est le dernier 
ajout à la gamme de connecteurs linéaires 
Kyocera AVX et le premier a être doté de son 
système de contact à ressort en cuivre au 
béryllium robuste, qui a fait ses preuves pour 
offrir une fiabilité électrique et mécanique 
élevée, une intégrité du signal élevée et 
une grande durabilité dans les applications 
en environnement difficile. Ce système de 
contact à ressort éprouvé, combiné à la 
commodité d’une conception de bord de 
carte à double extrémité, monobloc et sans 
soudure, ainsi qu’à la polyvalence permise 
par ses diverses configurations et son 
placage, rend la série 9159-7X0 idéale pour 
l’accouplement linéaire des circuits imprimés 

dans les applications industrielles difficiles, 
d’éclairage LED, d’éclairage automobile et 
d’éclairage de transport.
La série est disponible dans des 
configurations côté ouvert et fermé avec des 
isolateurs UL94 V-0 blancs ou noirs haute 
température, cinq variantes de contact (4, 6, 
8, 10 et 12 positions), un placage de contact 
en or ou en étain sur nickel et des courants 
nominaux allant jusqu’à 2 A par contact. Il 
est conçu pour s’accoupler avec des circuits 
imprimés de 1,5 mm d’épaisseur (±0,15 mm) 
avec des pastilles plaquées or ou étamé 
et évalué pour 150 Vca ou l’équivalent CC, 
jusqu’à 1 000 cycles avec des contacts 
plaqués or (jusqu’à 20 avec de l’étain) et 

des températures de fonctionnement allant 
de -40 °C à +130 °C. La série 9159-7X0 est 
également conforme aux normes UL et RoHS 
et peut être personnalisée pour répondre aux 
spécifications des clients. 
www.kyocera-avx.com 

Drivers de LED 4 / 6 channels pour 
rétroéclairages de LCD

Ces dernières années, l’évolution constante des systèmes avancés 
d’aide à la conduite (ADAS) et l’amélioration des fonctions d’info-
divertissement des voitures ont conduit à l’utilisation d’écrans de 
plus grande taille. Par conséquent, les drivers de LED pour les 
rétroéclairages LCD des écrans automobiles sont nécessaires pour 
fournir une excitation à haut rendement qui améliore le courant 
de sortie nominal tout en réduisant la consommation de courant. 
De plus, comme le scintillement des écrans automobiles peut 
entraîner une mauvaise visibilité et des conditions dangereuses, 
les pilotes de LED doivent être à même d’éviter ce symptôme. 

Les drivers de LED conventionnels consomment des quantités 
d’énergie relativement importantes et sont susceptibles de 
scintiller pendant l’atténuation PWM. C’est pourquoi Rohm a 
développé les circuits intégrés de drivers de LED 4 channels/6 
channels, BD83A04EFV-M, BD83A14EFV-M, et BD82A26MUF-M. 
Conçus pour les affichages automobiles de taille moyenne à grande 
dans l’info-divertissement automobile et les tableaux de bord, ces 
drivers combinent une technologie propriétaire à faible consommation 
d’énergie avec une gradation PWM continue. Cela élimine le 
scintillement lors du changement de la luminosité de l’affichage de « 
faible » à « élevé ». 
Ces produits tirent parti de la technologie propriétaire à faible 
consommation d’énergie pour réduire les pertes dans les circuits 
de contrôle des courants de driver de LED. Il en résulte une 
consommation globale de circuits intégrés de plus de 20 % par 
rapport aux produits conventionnels dans des conditions typiques 
(courant de circuit LED 80 mA/canal, alimentation 12 V). Cela 
contribue à une consommation d’énergie moindre dans les écrans 
automobiles de taille moyenne à grande lorsque la consommation 
d’énergie est un problème. 
Dans le même temps, tous les modèles sont équipés de l’atténuation 
à la fois en DC et en PWM pour répondre à un large éventail 
d’exigences. Il n’est plus nécessaire de changer le mode de 
rétroaction de courant pour un changement de luminosité faible/élevé 
avec la technologie d’atténuation PWM de ROHM. Par conséquent, le 
scintillement qui se produit avec l’atténuation générale des PWM est 
réduit, ce qui améliore la fiabilité du système.
www.rohm.com
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https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVCJSDHym3iwavccYyVPHH557Y4dCTdjMxQblx8yQ5C-2F765G-2FDAc9vXC3HxZ-2BaHZStU-2FIkITrWbDa4oMqu1Xt9q2fPptxXS-2Bd-2FrUH05XThsb57Ud_Ja9eihoKTgbB96k3kty92bnR6BVapATlpdIkGl0V0T7KuGkvwFv-2FK64JbK0yk1ieUtnoqV8EtkFxkYhyMgwytCARvQl6UGtWZhgoBYmbNTwCAhWhrSB23-2FN817wMmc7Ek1MQfijfZkFCWgnXN9cuIIm5d75EoogoedyNBt5n3HeKuMglKhQBMoVKB2xksnm9k5LMRNQD6-2FwwCmfqC4EHpmZJcePkD7zKLNggHwPCT4FXIfAuEIdrbHuAhnR4x019dzajTSRFl66ie4VMtzMYqMC21j0QvzTQA0rPjs3TxWOMWwJx4qfRNXyYqs33MTbMKCj8tyD93bRd7jRXA4NosByodXMrcW6Rp1qrhNtANHk-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVCJSDHym3iwavccYyVPHH557Y4dCTdjMxQblx8yQ5C-2F765G-2FDAc9vXC3HxZ-2BaHZStU-2FIkITrWbDa4oMqu1Xt9q2fPptxXS-2Bd-2FrUH05XThsb57Ud_Ja9eihoKTgbB96k3kty92bnR6BVapATlpdIkGl0V0T7KuGkvwFv-2FK64JbK0yk1ieUtnoqV8EtkFxkYhyMgwytCARvQl6UGtWZhgoBYmbNTwCAhWhrSB23-2FN817wMmc7Ek1MQfijfZkFCWgnXN9cuIIm5d75EoogoedyNBt5n3HeKuMglKhQBMoVKB2xksnm9k5LMRNQD6-2FwwCmfqC4EHpmZJcePkD7zKLNggHwPCT4FXIfAuEIdrbHuAhnR4x019dzajTSRFl66ie4VMtzMYqMC21j0QvzTQA0rPjs3TxWOMWwJx4qfRNXyYqs33MTbMKCj8tyD93bRd7jRXA4NosByodXMrcW6Rp1qrhNtANHk-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVCJSDHym3iwavccYyVPHH6-2F9sIi5-2BXiIrHhPdzqz7cEuGqj_Ja9eihoKTgbB96k3kty92bnR6BVapATlpdIkGl0V0T7KuGkvwFv-2FK64JbK0yk1ieUtnoqV8EtkFxkYhyMgwytCARvQl6UGtWZhgoBYmbNTwCAhWhrSB23-2FN817wMmc7Ek1MQfijfZkFCWgnXN9cuIIm5d75EoogoedyNBt5n3HeKuMglKhQBMoVKB2xksnm9k5LMRNQD6-2FwwCmfqC4EHptWcP0m4X-2Bc-2BoJezWKHMY46QxyCP-2BzcP8y5RbklOGgT-2FoyU4HhJ617eJ1CbTZ2AQ-2BfZIJehQx8YxYzp7o4fnAObDysVtdav7utDPWsw96OtUgZpcp4HK47fYgGpIz9PkZQ7gCp0KPQ7Je3xNt3XVFDw-3D
https://www.rohm.com/products/power-management/led-drivers/step-up-boost/bd83a04efv-m-product
https://www.rohm.com/products/power-management/led-drivers/step-up-boost/bd83a14efv-m-product
https://www.rohm.com/products/power-management/led-drivers/step-up-boost/bd82a26muf-m-product
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Kit d’évaluation pour les 
systèmes sur modules 
basés sur NXP S32G
MicroSys Electronics annonce un nouveau kit 
d’évaluation pour son système sur modules 
miriac basé sur la famille de processeurs 
S32G de NXP Semiconductors. Déployés 
dans les réseaux de véhicules en tant que 
contrôleurs sans tête, ces processeurs 
hautement intégrés et évolutifs prennent en 
charge les ADAS et d’autres fonctions pour 
des véhicules de plus en plus autonomes. 
Les développeurs peuvent utiliser la 
nouvelle plate-forme d’évaluation miriac, 
conçue comme un ordinateur monocarte 
modulaire (SBC), pour tester l’équilibrage 
des performances de leurs applications et 
connecter leurs périphériques CAN, LIN, 
FlexRay et 100BASE-T1 via des connecteurs 
automobiles. Le kit d’évaluation comprend un 
système sur modules miriac basé sur NXP 
S32G274A et/ou un nouveau système sur 
modules miriac basé sur NXP S32G399A, 
une carte porteuse sous la forme d’un SBC 
modulaire dédié, ainsi que l’alimentation, 
les jeux de câbles et une image Linux 
préinstallés. 

Les développeurs d’applications de sécurité 
critiques mixtes bénéficient de jusqu’à huit 
cœurs Arm Cortex-A53 et de quatre paires 
Arm Cortex-M7 dual-core lockstep. Cela 
suffit pour traiter les données LiDAR et vidéo 
parallèlement à un contrôle du véhicule en 
toute sécurité. Lorsqu’il est étendu avec un 
ou deux modules de processeur Hailo-8 
AI, le kit d’évaluation fournit également de 
nombreux modèles de vision par ordinateur 
pré-entraînés pour la connaissance de la 
situation. Les OEM utilisant de telles plates-
formes basées sur des systèmes sur modules 
prêtes à l’emploi pour lesquelles MicroSys 
développe également des conceptions de 
systèmes prêtes à la certification, ont accès 
à un prototypage rapide, à une connectivité 
avancée pour leurs cas d’utilisation 
spécifiques, à un support logiciel complet 
et à la documentation requise pour la 
certification de sécurité jusqu’à ASIL D. Les 
marchés cibles sont les véhicules connectés 
en temps réel et de plus en plus autonomes, 
tous les types de machines mobiles, ainsi 
que des équipements de test et de mesure 
automobiles.
www.microsys.de

Condensateurs C0G MLCC de 50 V à 250 V
Conformément à la demande d’un choix 
plus large de solutions de condensateurs 
céramiques multicouches (MLCC) pour 
les fabricants de systèmes automobiles, 
Samsung Electro-Mechanics dévoile son 
nouveau CL10C102JE81PN#, un dispositif 
qui étend la gamme C0G de l’entreprise de 
50 V à 250 V. Le nouveau CL10C102JE81PN# 
offre une capacité nominale de 1 nF à 250 
V dans un boîtier compact de 0603 (1,6 x 
0,8 mm). Cette spécification séduira les 
fabricants de groupes motopropulseurs et 
de systèmes de sécurité automobiles, où 
le nombre et les variantes de MLCC ont 
considérablement augmenté ces dernières 
années. 
www.samsungsem.com

Capteur de courant pour 
modules d’alimentation 
d’onduleurs de traction 
automobile triphasés
Les développeurs d’onduleurs de traction 
automobile utilisent de plus en plus des 
modules d’alimentation triphasés tels que 
le très populaire Hybridpack Drive, ayant 
largement fait ses preuves, et produit par 
Infineon. Ces modules adoptent dorénavant 
la technologie MOSFET SiC la plus efficace, 
permettant aux véhicules d’utiliser des 
systèmes de batterie 800 V qui assurent un 
chargement plus rapide et une plus longue 
autonomie de conduite. Le capteur triphasé 
HAH3DR S07/SP42 proposé par LEM a 
été conçu pour s’intégrer à ces modules 
d’alimentation 800 V. Entièrement calibré 
en température et stable pendant toute 
la durée de vie du produit, il permet une 
commercialisation rapide avec peu d’efforts 
en R&D, ce qui en fait le produit idéal pour les 
sociétés Developpant des petites platformes 
automobiles, des camions, des camions 
et des bus et qui sont restreintes par des 
ressources R&D limitées.

Le nouveau capteur de courant offre un large 
éventail de plages de mesure du courant, 
allant de 700 A à 1200 A ; de plus, par 
rapport aux capteurs existants dans la famille 
HAH3DR, les caractéristiques d’isolation 
du boîtier ont été améliorées pour répondre 
au défi des batteries 800 V. Tout comme le 
nouveau capteur, LEM offre également un 
large choix de boîtiers et d’options de mesure 
du courant.
Le HAH3DR S07/SP42 est doté d’une 
ouverture agrandie unique, qui s’adapte aux 
busbar d’une épaisseur maximale de 1,5 mm, 
le rendant compatible avec la dernière 
génération de modules d’alimentation. 
Il est également compatible avec des 
modules d’alimentation conçus par d’autres 
fournisseurs, tels que le Acepak Drive de 
ST Microelectronics, le SSDC de ON Semi, ou 
bien encore le Starpower et le CRRC.
En tant qu’amélioration d’une famille de 
produits ayant fait ses Ayant fait ses preuves 
sur le marché, le HAH3DR S07/SP42 est 
rétrocompatible avec la première génération 
d’onduleurs HAH3DR S07/SP4 400 V, évitant 
ainsi d’avoir à effectuer quelque modification 
du système que ce soit pour pouvoir utiliser 
ce nouveau composant.

Le HAH3DR S07/SP42 
est un produit soumis 
à des contrôles de 
qualité, adapté pour les 
applications de sécurité 
devant respecter le 
standard ISO 26262 
dans des conditions 
particulières, et pour 
lesquelles LEM peut 
fournir un certificat de 
sécurité permettant 
aux clients d’atteindre 
le niveau d’intégrité de 
sécurité automobile 
(ASIL) D au niveau de 
l’onduleur.
www.lem.com 
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APPLICATION

Révolutionner la détection à l’intérieur des automobiles : 
garantir la sécurité des occupants grâce au capteur radar 
révolutionnaire de 60 GHz avec antenne intégrée
Auteur : Matthias Neumann – Responsable Marketing Stratégique Socionext Europe

Ces dernières années, l’industrie automobile a fait des 
progrès significatifs dans les technologies de capteurs pour 
améliorer la sécurité des véhicules. Parmi ces avancées, 

l’utilisation de capteurs radar à 60 GHz pour la détection intérieure 
s’est avérée être une innovation particulièrement prometteuse. 
Traditionnellement utilisée pour la détection d’objets à l’extérieur des 
véhicules, la technologie radar a évolué pour répondre aujourd’hui 
à la thématique cruciale de la détection dans l’habitacle, en ciblant 
spécifiquement la sécurité des occupants du véhicule. Cette évolution 
est principalement motivée par les normes Euro NCAP, qui donnent la 
priorité à l’adoption de nouvelles technologies pour améliorer encore 
davantage la sécurité des occupants.
Les capteurs radar sont parfaitement adaptés aux applications de 
sécurité dans l’habitacle car leur rayonnement peut pénétrer dans 
des matériaux solides tels que le plastique et le tissu, à l’inverse 
d’une caméra dont le champ de vision est obstrué. Qui plus est, les 
concepteurs automobiles ont la possibilité de placer des capteurs 
radar à différents endroits du véhicule sans qu’ils soient intrusifs. 
En tirant parti des capacités des capteurs radar, les constructeurs 
automobiles et les experts en sécurité explorent de nouvelles 
manières d’assurer la sécurité des occupants d’un véhicule - en 
particulier des enfants - et de leur offrir une tranquillité d’esprit.

LA SOLUTION
Socionext, l’un des principaux fournisseurs de solutions avancées 
de semi-conducteurs, a développé le SC1260AR3, un capteur 

radiofréquence 60 GHz ultra-compact et à très faible consommation, 
conçu spécifiquement pour les applications intérieures automobiles. 
Ce circuit hautement intégré associe des antennes et des circuits de 
traitement des signaux radar, ce qui permet d’obtenir une précision 
de détection maximale dans un boîtier ultra faible consommation et 
compact mesurant seulement 6 x 9 mm. Le SC1260AR3 exploite une 
large bande passante de 6,8 GHz (57,1 GHz à 63,9 GHz) et utilise le 
fonctionnement TDM-MIMO avec un nombre étendu d’antennes de 
réception pour des performances améliorées en matière de télémétrie 
et de calculs d’angle.
Le SC1260AR3 dispose de nombreux blocs intégrés pour un 
traitement avancé du signal, tels qu’un éventail de fonctions FFT, 
essentiel pour tout traitement ultérieur du signal, ainsi qu’un moteur 
CFAR pour le filtrage. A cela s’ajoute le traitement du signal pour 
la mesure de distance, le calcul d’angle et le clustering. Enfin, le 
résultat est donné sous forme de données de nuages de points en 
coordonnées xyz. Des zones de détection 3D peuvent être définies 
pour identifier une présence – et une notification d’interruption est 
générée. Tout le traitement du signal est entièrement intégré dans le 
circuit sans aucun recours à un processeur ou à un firmware.
La consommation d’énergie est également un facteur important. 
Les antennes et le nombre d’antennes jouent un rôle crucial dans 
la quantité d’énergie consommée. Le SC1260AR3 dispose d’un 
séquenceur de contrôle de puissance intelligent pour un contrôle 
flexible du rapport cyclique. La puissance moyenne requise n’est que 
d’environ 0,72 mW pour un rapport cyclique de 0,1 %. L’opération 
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de détection s’exécute de manière indépendante sans nécessiter la 
moindre interaction avec un processeur externe.
Ce circuit permet une acquisition aisée d’informations de position 
tridimensionnelles (3D) sans recours à une expertise avancée 
dans les dispositifs haute fréquence et le traitement des signaux. 
Il combine des antennes, des circuits RF, des convertisseurs 
analogique-numérique (CAN), une mémoire FIFO, une interface 
SPI et un séquenceur de contrôle de puissance intelligent pour un 
contrôle flexible du rapport cyclique. Cette puce radar de 60 GHz a été 
spécialement conçue pour une gamme d’applications de détection 
intérieure automobile, avec un accent particulier sur la détection de 
présence d’enfants et la surveillance de l’occupation de l’habitacle.

DÉTECTION DE PRÉSENCE D’ENFANTS
La technologie de détection de présence d’enfants constitue une 
solution fiable pour éviter les cas de nourrissons ou d’enfants en bas 
âge laissés accidentellement seuls à l’intérieur d’un véhicule, avec les 
conséquences potentiellement mortelles que cela peut engendrer 
en raison de températures extrêmes dans l’habitacle et d’un 
manque de ventilation. Les capteurs radar s’avèrent particulièrement 
efficaces pour atténuer ces risques en détectant avec précision la 
présence d’un enfant à l’intérieur du véhicule, même lorsqu’il est 
caché à la vue de tous. Ces capteurs permettent de transmettre au 
conducteur des avertissements et des alertes horodatés, réduisant 
ainsi considérablement la probabilité d’incidents d’abandon par 
inadvertance.
La puce radar SC1260AR3 est idéale pour détecter les moindres 
mouvements, comme la respiration ou les battements cardiaques. Sa 
capacité à pénétrer les matériaux la rend adaptée à la détection de 
signes vitaux, même si un enfant est enveloppé dans une couverture 
ou si le siège enfant est couvert.

SURVEILLANCE DE L’OCCUPATION DE L’HABITACLE
La surveillance de l’occupation de l’habitacle est une autre application 
essentielle des capteurs radar, car ils peuvent déclencher des rappels 
du port de la ceinture de sécurité et des systèmes de désactivation 
des airbags. Il est révolu le temps des approximations pour déterminer 
l’occupation d’un véhicule. Le capteur de pointe de Socionext utilise 
une détection de haute précision et des algorithmes avancés pour 
capturer des données d’occupation en temps réel avec des détails 
exceptionnels. La résolution angulaire du radar joue un rôle crucial 
dans l’identification précise de la position de plusieurs occupants 
dans l’habitacle, même lorsque trois personnes sont assises les unes 
à côté des autres. La conception avancée d’antennes du SC1260AR3, 
qui comprend des antennes intégrées 2-Tx et 4-Rx prenant en charge 
le fonctionnement MIMO, permet une détection et un suivi précis de 
l’occupation de l’habitacle.

CONTRÔLE GESTUEL ET SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ
En plus de la détection de la présence d’enfants et de la surveillance 
de l’occupation de l’habitacle, la technologie des capteurs radar 
peut également servir au contrôle gestuel et à la surveillance de la 
sécurité. Avec sa capacité à reconnaître les gestes de la main en 
3D, ce capteur radar ouvre de nouvelles possibilités de contrôle 
IHM (interface homme-machine) sans contact, en particulier pour la 
gestion des grands écrans ou des écrans de divertissement à l’arrière.
Le SC1260AR3 exploite des données de nuages de points en 
coordonnées XYZ, ce qui est idéal pour la détection de gestes 
et le contrôle des écrans sans contact. En faisant correspondre 
la trajectoire des mouvements de la main avec des données de 
référence, le capteur radar identifie et reconnaît divers gestes avec un 
haut niveau de précision, éliminant ainsi le besoin de contact physique 
au profit d’interactions transparentes et intuitives, tout en améliorant le 
confort et l’hygiène de l’utilisateur.
Pour la surveillance de sécurité, le capteur radar peut déclencher 
un système d’alarme et activer une caméra lorsque des individus 
suspects sont détectés à l’intérieur comme à l’extérieur du véhicule. 
La capacité du radar à pénétrer des matériaux comme le verre permet 
une détection et une dissuasion fiables des menaces potentielles.

ÉTABLIR UNE NOUVELLE NORME
Le système de capteurs radar de Socionext établit une nouvelle 
norme en matière de surveillance de haute précision de l’occupation 
des véhicules. En utilisant un radar FMCW à chirp linéaire de haute 
précision et des données de nuages de points groupés, le système 
permet un suivi en temps réel des occupants avec des détails 
exceptionnels. Ces données fournissent des informations précieuses 
sur l’occupation des passagers, l’utilisation de la ceinture de sécurité 
et la situation générale dans l’habitacle, afin que les constructeurs 
automobiles puissent apporter des améliorations à leurs véhicules 
en matière de sécurité, de confort et d’efficacité, en se basant sur les 
données.
La faible consommation d’énergie du capteur radar, même en mode 
veille profonde (<1 mW), le rend adapté aux systèmes d’alarme 
avancés des véhicules. Sa qualification automobile, répondant aux 
normes AEC-Q100 Grade 2, garantit la fiabilité du système et le 
respect des exigences de cette industrie en matière de qualité et de 
fiabilité.

ÉVOLUTION DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
Alors que l’industrie automobile continue d'évoluer, l’intégration de 
la technologie des capteurs radar pour la détection intérieure est 
extrêmement prometteuse pour garantir la sécurité et le bien-être 
des personnes à bord des véhicules. En abordant efficacement le 
problème de la détection de la présence d’enfants et de la surveillance 
de l’occupation des véhicules, non seulement nous protégeons des 
vies innocentes, mais en plus, nous ouvrons la voie à un avenir où 
les technologies de capteurs avancées permettront un transport 
plus intelligent, plus sûr et plus responsable. Le capteur radar 60 
GHz de Socionext avec antenne intégrée pour la détection intérieure 
automobile représente une avancée significative dans l’industrie. 
Grâce à une technologie de pointe, des algorithmes avancés et 
une conception hautement intégrée, ce capteur radar permet aux 
constructeurs automobiles de bénéficier de nombreux avantages 
allant de l’optimisation de l’allocation des ressources à l’amélioration 
de l’expérience des passagers. Grâce à sa précision exceptionnelle 
et à sa capacité à recueillir des informations précieuses, les 
constructeurs automobiles peuvent prendre des décisions basées 
sur les données, améliorer la sécurité, le confort et l’efficacité, et être 
pionniers dans l’avenir de la détection intérieure automobile.
www.socionext.com
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http://www.ECInews.fr


30   ECI  Janvier-Février 2024	 www.ECInews.fr 

APPLICATION

Tendances en matière d‘alimentation :  
des solutions pour le marché européen
Auteurs : Frederik Dostal, directeur du 
développement commercial, gestion de 
l’alimentation, groupe alimentation multimarché 
chez Analog Devices et Shawn Luke, ingénieur 
marketing technique chez DigiKey

Depuis des décennies, l’Europe est le leader mondial en matière 
de rendement, de durabilité et de promotion des énergies 
renouvelables. Les innovations européennes ne concernent 

pas seulement l’électrification des véhicules, mais également d’autres 
domaines tels que les systèmes de gestion des batteries (BMS), 
les appareils électroménagers et bien plus encore. Tout ce qui est 
accompli en Europe peut être, et est, appliqué aux marchés du monde 
entier.

INNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET VOLONTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’EUROPE
En Europe, les transports en commun permettent de réduire 
l’utilisation de la voiture individuelle, les nouvelles technologies 
permettent de chauffer et de refroidir les bâtiments plus efficacement, 
les supercondensateurs sont utilisés pour charger les bus électriques 
rapidement et efficacement, entre autres avancées notables.
On constate également une forte pression en faveur d’une transition 
vers des sources d’énergies renouvelables. L’Europe montre la voie en 
transformant le réseau électrique et son utilisation, ce qui permet non 
seulement de réduire la consommation mais également de rechercher 
des sources d’énergies renouvelables. La distribution de l’énergie d’un 
point à un autre et les sources de cette énergie évoluent.
À ce qui peut sembler une plus petite échelle, les ingénieurs trouvent 
des moyens d’économiser l’énergie dans des lieux tels que les 
data centers et d’autres bâtiments commerciaux qui n’ont pas toujours 
été construits dans un souci de haut rendement. Des possibilités 
d’économies d’énergie par le biais des systèmes CVC sont à l’étude, y 
compris la transition vers l’électrification lorsque cela est possible et la 
recherche de voies alternatives pour améliorer le rendement. Même si 
ces efforts ne se traduisent que par une réduction de quelques watts 
ici et là, ils s’additionnent et peuvent avoir un impact substantiel au fil 
du temps.

DIGIKEY ET ADI AU SERVICE DE L’INNOVATION
L’innovation est omniprésente, qu’il s’agisse d’appareils portables tels 
que les téléphones, de systèmes de transport, de radars, et plus. Les 
possibilités sont vastes et peuvent s’appliquer à diverses industries et 
applications.
En tant que leaders dans ce domaine, DigiKey et Analog Devices 
(ADI) fournissent des solutions de pointe qui permettent d’accélérer 
les avancées, notamment le kit d’outils MAXESSENTIAL02EP, 
Silent Switcher, et LTpowerCAD.

KIT D’OUTILS MAXESSENTIAL02EP
La demande en matière de produits électroniques compacts et fiables 
ne cesse de croître. Le kit d’outils MAXESSENTIAL02EP propose neuf 
dispositifs de conversion dans un seul kit prêt à l’emploi, offrant aux 
ingénieurs la possibilité de concevoir, créer et tester des prototypes 
pour de petits dispositifs dans un seul kit d’outils compact.
Dans les secteurs en pleine mutation d’aujourd’hui, les solutions 
électroniques puissantes ont pris plus d’importance que jamais. Le 
kit d’outils MAXESSENTIAL02EP offre aux ingénieurs une ressource 
tangible avec laquelle ils peuvent travailler, presque comme un jouet. 
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Cette approche facilite les tests, les modifications et l’innovation grâce 
à une carte tout-en-un prête à l’emploi. Donner aux ingénieurs la 
possibilité de toucher et de tester physiquement un composant peut 
faire toute la différence lorsqu’il s’agit de nouvelles idées et d’innovation.
S’il est utile de disposer de solutions spécialisées, les solutions 
standard telles que le kit d’outils MAXESSENTIAL02EP sont de grande 
valeur et peuvent fournir une solution universelle qui fonctionnera 
pour un large éventail d’industries.

TECHNOLOGIE SILENT SWITCHER
La demande en matière de technologies de suppression du bruit 
compactes qui améliorent les performances d’interférences 
électromagnétiques (EMI) et dynamisent le rendement est en 
augmentation dans divers secteurs, de la santé à l’aérospatiale. La 
technologie Silent Switcher® d’ADI est utile dans un large éventail 
d’applications, étendant la durée de fonctionnement, réduisant la 
consommation énergétique et permettant une plus grande proximité 
avec le point de charge.
Les ingénieurs s’efforcent depuis longtemps d’atteindre un rendement 
optimal tout en minimisant les EMI. La solution Silent Switcher relève 
ce défi en réduisant de manière significative les émissions rayonnées 
dans les alimentations à découpage. Autrefois, la seule option viable 

était d’utiliser un blindage ou de placer le dispositif dans une boîte 
métallique. Bien qu’efficace, cette approche est coûteuse, lourde 
et complexe. Le blindage contre les émissions rayonnées n’est 
pas une tâche aisée, mais les dispositifs Silent Switcher atténuent 
considérablement ces émissions, offrant aux utilisateurs une solution 
beaucoup plus durable.
La dernière génération de dispositifs Silent Switcher utilise une 
technologie innovante de rétroaction et de référence de tension, 
minimisant efficacement le bruit basse fréquence dans la gamme de 
10 hertz à 100 kilohertz.
Les dispositifs Silent Switcher ont également la capacité d’améliorer 
le rendement de conversion. Dans certains scénarios spécifiques, les 
économies d’énergie peuvent sembler modestes et ne représenter 
que quelques watts. Cependant, lorsque ces systèmes sont déployés 
à grande échelle, l’effet cumulatif peut être considérable. Ces efforts 
d’électrification à petite échelle s’inscrivent dans un paysage plus 
vaste, en s’alignant sur les développements qui se produisent à plus 
grande échelle dans les transports, les bâtiments commerciaux et les 
résidences.

LTPOWERCAD
Le programme LTpowerCAD est un outil de conception 
d’alimentation complet qui peut considérablement faciliter la 

conception d’alimentations. Il fournit des recommandations sur 
les valeurs des composants et des estimations de performances 
spécifiques à l’application de l’utilisateur avec les produits 
d’alimentation d’ADI. Par rapport à un outil de simulation, il permet 
de réellement calculer le circuit et les valeurs des composants 
externes, ce qui facilite le processus de conception. Un ingénieur 
peut déterminer le type d’inductances, de condensateurs, etc., à 
utiliser. Il suffit de saisir la tension d’entrée, la tension de sortie et le 
type de circuit, et l’outil peut suggérer des composants externes.

DIGIKEY + ADI - SOUTENIR LES ESPRITS LES PLUS 
BRILLANTS
Les partenariats, tels que celui de DigiKey et ADI, favorisent le 
progrès, qu’il s’agisse de fournir des solutions à un concepteur 
dans une grande installation industrielle, à un étudiant pour un 
devoir de classe ou à un ingénieur affichant 30 ans d’expérience. 
L’innovation peut surgir de n’importe où ! DigiKey et ADI veillent 
à ce que les innovateurs et ceux qui résolvent les problèmes 
disposent de tout ce dont ils ont besoin pour construire, tester 
et développer de nouvelles technologies qui propulseront non 
seulement l’Europe, mais également le reste du monde, vers 
l’avenir. 

Le site Web ADI EngineerZone a été spécialement conçu pour 
permettre aux ingénieurs de trouver des réponses et de poser des 
questions. Les visiteurs peuvent rechercher si une question a déjà 
été posée et trouver une réponse. Ou si une question n’a jamais été 
posée, un ingénieur d’ADI y répondra. EngineerZone est ouvert à 
tous et constitue une ressource précieuse pour les ingénieurs et 
concepteurs de tous niveaux d’expérience.
Le TechForum de DigiKey est un forum couvrant l’ensemble du 
catalogue de produits pour tous les types de composants et questions 
de conception. Les membres de la communauté TechForum et les 
professionnels du support DigiKey contribuent et collaborent aux 
réponses et aux idées dans tout le forum. La communauté est dédiée 
à tous ceux qui recherchent des solutions à leurs idées et problèmes 
d’ingénierie et de composants, et une section dédiée à l’alimentation 
est disponible.
DigiKey, en partenariat avec ADI, s’engage à fournir aux ingénieurs 
les composants dont ils ont besoin pour innover et développer de 
nouvelles technologies, et offre la livraison gratuite en 48 heures dans 
toute l’Europe. De plus, DigiKey et ADI proposent des ressources 
gratuites, telles que des vidéos, des fiches techniques et des 
documents techniques pour soutenir l’innovation.
www.digikey.fr 
www.analog.com

https://forum.digikey.com/
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TEST ET MESURE

Scanner 3D véritablement portable de 
classe métrologique 
Proposée par Creaform, la gamme de scanners 3D industriels 
portable HandySCAN 3D série MAX offre une zone de numérisation 
3D impressionnante d’environ 1 x 1 m et a été développé afin d’obtenir 
des mesures 3D précises de grandes surfaces complexes. Avec un 
mode de numérisation multiple qui permet aux utilisateurs de choisir 
entre rapidité ou résolution maximale, les nouveaux scanners 3D 
portables offrent un niveau de polyvalence qui permet de mesurer 
de façon optimale les grands ensembles et grandes pièces jusqu’à 
15 m. En combinant l’effet de la vitesse, du volume de mesure extra 
large, de la précision, de la portabilité et de la simplicité, les nouveaux 
scanners permettent un processus de mesure plus simple, efficace 
et robuste des pièces généralement présentes dans les domaines de 
l’aérospatiale, du transport, de l’énergie, des mines et des industries 
lourdes, entre autres.
Grâce à sa performance volumétrique de 0,100 mm + 0,015 mm/m, 
son homologation ISO 17025 et sa conformité avec la norme VDI/
VDE 2634 partie 3, la série MAX procure des résultats de classe 
métrologique. Elle est donc idéale pour le contrôle qualité, les liens de 
précision entre les pièces à tolérance élevée et pour la rétro-ingénierie 
exigeante des grandes pièces. De plus, ces nouveaux scanners 
comprennent toujours les algorithmes de référencement dynamique 
puissants de Creaform, qui permettent des numérisations 3D précises 

et rigoureuses de n’importe quel objet, que ce soit en laboratoire, en 
atelier ou sur le terrain. 
Le système est plug and play et rapide à configurer. Les numérisations 
3D peuvent s’intégrer facilement et de façon transparente dans tous 
les logiciels de CAO, ce qui accélère et simplifie le développement de 
produit, l’inspection 3D et la rétro-ingénierie des grands ensembles et 
pièces.
www.creaform3d.com

Système de test intégré optimisé à 
haute densité pour les circuits imprimés
Lors de Productronica, Keysight Technologies a annoncé l’i3070 
Series 7i, un système de test en circuit automatisé (ICT) offrant 
une capacité et un débit supérieurs, permettant aux fabricants de 
répondre de manière économique aux exigences de test complexes 
des plaques de circuits imprimés (PCBA) comportant un plus grand 
nombre de nœuds.  

L’utilisation de nœuds à haute impédance a augmenté en raison de la 
demande croissante en termes de qualité du signal, de réduction de 
la consommation énergétique et d’amélioration des fonctionnalités. 
Cependant, cela entraîne également une augmentation de la durée 
des tests courts, ce qui pose problème sur le plan de l’efficacité des 
tests. Le test des PCBA à haute vitesse peut être une tâche fastidieuse 
et décourageante, nécessitant souvent plusieurs cycles pour un test 
complet et ralentissant la fabrication. 
Le Keysight i3070 Series 7i répond à ce problème en offrant 
aux fabricants un processus de test automatisé qui réduit 

considérablement la durée totale des tests. Le système ICT i3070 
Series 7i augmente sa capacité jusqu’à 5760 nœuds sur une surface 
réduite pour répondre aux exigences de test complexes et permettre 
le traitement de panneaux de plus grande taille.
Le Keysight i3070 Series 7i offre les avantages suivants :
 
•	 Accélère les tests de court-circuit : Fait appel à un algorithme 

de test de court-circuit amélioré composé de deux phases - une 
phase de détection et une phase d’isolation - ce qui rend la 
procédure de test 50 % plus rapide par rapport aux méthodes 
traditionnelles. 

•	 Double les nœuds de test : Elle fait appel aux dernières cartes à 
broches Quad-Density pour accueillir jusqu’à 5 760 nœuds de test 
tout en conservant une empreinte compacte. 

•	 Intégration des tests de supercondensateurs : Permet de tester 
les supercondensateurs jusqu’à 100 Farads grâce à une solution 
d’intégration qui élimine le besoin d’une électronique de fixation 
individuelle.

•	 Utilise la fixation à fil court éprouvée de Keysight : Résout les 
problèmes souvent associés à la fixation des fils longs, comme 
le bruit qui affecte la stabilité des tests. Cela permet d’obtenir 
des tests portables, cohérents et fiables, qu’ils soient déployés à 
l’échelle internationale ou sur différents sites de fabrication. 

 
« Nous nous engageons à offrir des solutions de pointe qui permettent 
à nos clients d’innover et de prospérer. Les fabricants sont confrontés 
à une demande croissante de tests plus efficaces et plus complexes, 
et Keysight s’attaque de front à ce défi. La série 7i propose une 
approche novatrice, offrant une capacité et une couverture accrues 
avec une efficacité intégrée dès le départ. De plus, grâce à la 
compatibilité descendante, les clients peuvent avoir l’esprit tranquille 
et poursuivre leur route en sachant que les investissements existants 
seront protégés » déclare Carol Leh, vice-présidente et directrice 
générale du centre d’excellence du groupe des solutions industrielles 
électroniques de Keysight.
Le nouveau Keysight i3070 Series 7i E9988GL intégré pour le test en 
circuit haute densité (ICT), est équipé des dernières cartes à broches 
Quad-Density qui peuvent fournir jusqu’à 5760 nœuds de test avec un 
faible encombrement.
www.keysight.com
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Des sondes pour mesurer en toute simplicité des puissances jusqu’à 170 GHz
Rohde & Schwarz lance la nouvelle sonde de puissance thermique 
de la gamme NRP170TWG(N) conçue pour réaliser des mesures de 
puissance avec précision aux fréquences de la bande D. Il s’agit de 
la seule sonde de puissance RF du 
marché, opérant dans une gamme 
de fréquences allant de 110 GHz à 
170 GHz, qui garantit une traçabilité 
métrologique vis-à vis des instituts 
nationaux de métrologie (INM). Ceci 
constitue une condition préalable 
indispensable à la commercialisation 
de sondes opérant sur cette bande 
de fréquences.
D’un point de vue matériel, la sonde 
NRP170TWG(N) est conçue afin 
de réduire le bruit et les dérives, 
tout en offrant une très haute 
précision et une très grande facilité 
d’utilisation. Il s’agit d’une sonde 
plug & play entièrement calibrée qui 
se connecte aisément à n’importe 
quel système de mesure doté d’une interface USB ou LAN. Les 
nouvelles sondes de la gamme NRP170TWG(N) sont utilisées pour la 

recherche et le développement des technologies de communication 
mobile de sixième génération (6G), dans le domaine des nouvelles 
applications de communication aux fréquences sub-THz, ainsi que 

pour les futures applications radar 
et de détection automobiles. La 
précision est cruciale pour de 
telles applications qui nécessitent 
la réalisation de mesures large 
bande complexes. Les sondes sont 
parfaitement étalonnées afin de 
garantir la stabilité des mesures 
sur le long terme. Elles peuvent 
compenser l’influence de la 
température ambiante sur une plage 
de fonctionnement spécifiée allant 
de 0°C à + 50°C. Les sondes de la 
série NRP170TWG(N), dont la plage 
dynamique s’étend de -35 dBm à 
+20 dBm, peuvent réaliser jusqu’à 
500 mesures par seconde. Elles 
combinent ainsi des capacités de 

mesure extrêmement rapides à des performances exceptionnelles. 
www.rohde-schwarz.com 

Oscilloscopes 500 MHz et 350 MHz 
haute définition 
Positionnée comme une version haute performance de la série 
DLM5000, la série DLM5000HD élargit la gamme d’oscilloscopes de 
Yokogawa avec des modèles d’une bande passante de 500 MHz et 
350 MHz. Ils offrent une résolution plus élevée permettant une analyse 
plus précise des signaux, et sont dotés de fonctions qui améliorent la 
convivialité et facilitent la configuration.

Les oscilloscopes mixtes série DLM4000 à huit voies de Yokogawa, 
lancée en 2012, et la série DLM5000 qui lui succède, lancée en 2020, 
se sont avérées populaires auprès des développeurs d’appareils 
électroniques et mécatroniques. Toutefois, compte tenu de 
l’importance croissante accordée ces dernières années aux mesures 
qui contribuent à décarboniser la société, il devient nécessaire 
d’améliorer l’efficacité énergétique des moteurs, des onduleurs et 
des systèmes liés aux énergies propres, tels que les équipements 
de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Ce besoin 
se fait particulièrement ressentir en électronique de puissance, où 
l’augmentation des applications et de la production de moyens de 
puissance de nouvelle génération qui utilisent des technologies en 

carbure de silicium (SiC), exigent une précision de mesure toujours 
plus grande. La série DLM5000HD répond à ces besoins grâce à ses 
mesures multivoies et à sa résolution améliorée sur l’axe vertical.
La série DLM5000HD se compose de deux modèles 8 voies (500 MHz 
DLM5058HD et 350 MHz DLM5058HD) et de deux modèles 4 voies 
(500 MHz DLM5054HD et 350 MHz DLM5034HD).
La série DLM5000HD offre une résolution verticale de 12 bits, 16 fois 
supérieure à celle de la série DLM5000 existante, permettant une plus 
grande précision dans l’observation des signaux. 
Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour les 
développeurs d’onduleurs nouvelle génération, car elle permet 
d’observer avec précision d’infimes variations sur des signaux à haute 
vitesse. Il est ainsi possible de détecter des phénomènes susceptibles 
de provoquer des anomalies inattendues.
Autre caractéristique utile de la série DLM5000HD, la fonction auto-
setup d’analyse du bus série. Elle permet de gagner du temps en 
définissant automatiquement le débit et un niveau de seuil optimal. 
Elle peut désormais être utilisée avec des courbes déjà enregistrées. 
Cela signifie que l’auto-setup peut même être utilisé avec des signaux 
à basse fréquence, améliorant ainsi le travail de développement et 
d’analyse des bus embarqués.
La série DLM5000HD peut stocker jusqu’à 1 milliard de points 
de données, soit le double de la série DLM5000. Cela permet aux 
utilisateurs de stocker des données historiques sur 200 000 courbes 
historiques*. Il permet, de plus, de doubler le nombre de courbes 
pouvant être recherchées et comparées avec la mémoire étendue. Un 
seul appareil permet donc aussi bien de mesurer le comportement 
des systèmes de freinage, que d’analyser d’autres systèmes qui 
nécessitent d’être enregistrés à des vitesse d’échantillonnage 
élevé pendant plusieurs millisecondes, améliorant ainsi le travail de 
développement et d’analyse.
Comme pour la série DLM5000, les mesures peuvent être capturées 
sur 16 voies analogiques et 64 bits logiques (huit voies logiques de 8 
bits) en utilisant la fonction de mesure synchrone sur deux appareils 
(DLMsync), pour faire fonctionner deux unités à 8 voies. Cela permet 
de mesurer simultanément les signaux analogiques et logiques pour, 
par exemple, analyser de nombreuses séquences de mise sous 
tension lors du débogage d’une unité de contrôle électronique, par 
exemple.
https://tmi.yokogawa.com/

http://www.rohde-schwarz.com/
https://tmi.yokogawa.com/
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PRODUITS NOUVEAUX

Circuit intégré de commutation GaN révolutionnaire de 1250 V 

Power Integrations propose le circuit intégré 
d’alimentation en nitrure de gallium (GaN) à 
commutateur unique, offrant la tension la plus 
élevée au monde, doté d’un commutateur 
PowiGaN de 1250 V. Les circuits intégrés 
InnoSwitch 3-EP 1250 V  sont les derniers 
membres de la famille InnoSwitch de CI de 
commutation flyback CV/CC QR hors ligne 
de Power Integrations, qui disposent d’un 
redressement synchrone, d’un retour isolé de 
sécurité FluxLink et d’une gamme d’options 
de commutation : silicium 725 V, carbure 
de silicium 1700 V et PowiGaN dans des 
versions 750 V, 900 V et maintenant 1250 V. 

Les pertes de commutation pour la 
technologie PowiGaN 1250 V exclusive de 
Power Integrations sont inférieures à un tiers 
de celles observées dans des dispositifs en 
silicium équivalents à la même tension. Il 
en résulte une efficacité de conversion de 
puissance allant jusqu’à 93 %, ce qui permet 
d’obtenir des alimentations flyback très 
compactes pouvant fournir jusqu’à 85 W sans 
dissipateur thermique. 
Radu Barsan, vice-président de la technologie 
chez Power Integrations, a déclaré : « Power 
Integrations continue de faire progresser 
l’état de l’art dans le développement de 

la technologie GaN haute tension et son 
déploiement commercial, rendant obsolètes 
en passant, les meilleurs MOSFET silicium 
haute tension. Nous avons été les premiers 
sur le marché à livrer en grand volume 
des circuits intégrés d’alimentation à base 
de GaN en 2019, et plus tôt cette année, 
nous avons lancé une version 900 V de nos 
produits InnoSwitch à base de GaN. Notre 
développement constant de la technologie 
GaN à haute tension, illustré ici par nos 
nouveaux dispositifs 1250 V, étend les 
avantages de l’efficacité du GaN à une 
gamme encore plus large d’applications, dont 
beaucoup sont actuellement desservies par 
la technologie du carbure de silicium. ». 
Les concepteurs utilisant les nouveaux  
circuits intégrés InnoSwitch3-EP 1250 V  
peuvent spécifier en toute confiance une 
tension de crête de fonctionnement de 1000 
V, ce qui permet un de-rating standard de 
l’industrie de 80 % par rapport au maximum 
absolu de 1250 V. Cela offre une marge de 
manœuvre importante pour les applications 
industrielles et est particulièrement utile dans 
les environnements de réseaux électriques 
difficiles où la robustesse est une défense 
essentielle contre l’instabilité du réseau, 
les surtensions et autres perturbations de 
l’alimentation.
www.power.com

Un nouveau système à refroidissement 
par convection naturelle 
Traco Power a développé une alimentation de conception novatrice 
dont l’objectif est de tirer le potentiel maximal des systèmes à 
refroidissement par convection naturelle.
En raison de leur aspect économique et de leur efficacité à dissiper 
la chaleur des composants électroniques, les ventilateurs ont 
longtemps été la solution privilégiée pour refroidir efficacement les 
systèmes électroniques et les alimentations électriques. Bien que 
les ventilateurs soient une méthode qui a fait ses preuves, ils sont 
également assortis de quelques points négatifs courants une fois mis 
en œuvre :

•	 ils font du bruit ;
•	 la poussière et les particules les usent ;
•	 ils doivent être conçus de manière à optimiser l’écoulement d’air ;
•	 et s’ils se bloquent ou sont endommagés, ils risquent de provoquer 

des défaillances.

Au cours des dernières années, des technologies de refroidissement 
ont vu le jour et ont été améliorées, par exemple le refroidissement 
de l’embase, les caloducs, le refroidissement par liquide et les 
systèmes de refroidissement thermoélectrique. Cependant, de 
nombreux systèmes de refroidissement passif comme les dissipateurs 
thermiques ou le refroidissement des embases présentent des 
limitations et perdent une grande partie de leur efficacité lorsqu’ils 
sont associés à des systèmes d’alimentation de puissance supérieure.
Pour répondre aux exigences toujours croissantes des clients 
pour des produits sans ventilateurs et éliminer en même temps les 
facteurs limitants des alimentations électriques à refroidissement par 
convection naturelle, Traco Power a développé une alimentation de 

conception novatrice dont l’objectif est de tirer le potentiel maximal 
des systèmes à refroidissement par convection naturelle.
La nouvelle série d’alimentation TCI fait appel à un boîtier innovant 
de conception hybride en partie fermé et en partie moulé. Tandis 
que le boîtier métallique garantit un transfert thermique optimal 
vers n’importe quelle embase ou n’importe quel boîtier, le composé 
d’enrobage spécial qui en fait de même avec les composants 
individuels en assurant une liaison thermique idéale vers tous 
les composants critiques, ce qui est difficile à réaliser avec des 
alimentations de conception classique.
En combinant ainsi le meilleur des deux types de boîtiers, la série TCI 
permet d’atteindre des niveaux de puissance supérieurs sans requérir 
un ventilateur et ceci avec le même facteur de forme que celui des 
systèmes d’alimentation de conception traditionnelle. Utilisée dans 
un ensemble à refroidissement par convection naturelle, elle est en 
mesure de fournir 80 à 100 % de la puissance de sortie nominale 
maximale, ce qui en fait une solution idéale pour les configurations 
sans ventilateur.
www.tracopower.com

https://www.power.com/?utm_campaign=PowerPros&utm_medium=referral&utm_source=PI&utm_content=PressRelease&utm_term=Brand+Multiple+General+PI+EN
https://www.power.com/products/innoswitch/innoswitch3-ep?utm_campaign=1250V_InnoSwitch3-EP_GaN&utm_medium=referral&utm_source=PI&utm_content=Product&utm_term=AC-DC+1250VInnoSwitch3+Multiple+PI+EN
https://www.power.com/products/innoswitch/innoswitch3-ep?utm_campaign=1250V_InnoSwitch3-EP_GaN&utm_medium=referral&utm_source=PI&utm_content=Product&utm_term=AC-DC+1250VInnoSwitch3+Multiple+PI+EN
https://www.power.com/products/innoswitch/innoswitch3-ep?utm_campaign=1250V_InnoSwitch3-EP_GaN&utm_medium=referral&utm_source=PI&utm_content=Product&utm_term=AC-DC+1250VInnoSwitch3+Multiple+PI+EN
https://www.power.com/products/innoswitch/innoswitch3-ep?utm_campaign=1250V_InnoSwitch3-EP_GaN&utm_medium=referral&utm_source=PI&utm_content=Product&utm_term=AC-DC+1250VInnoSwitch3+Multiple+PI+EN
https://www.power.com/?utm_campaign=1250V_InnoSwitch3-EP_GaN&utm_medium=referral&utm_source=PI&utm_content=Home&utm_term=AC-DC+1250VInnoSwitch3+Multiple+PI+EN
http://www.tracopower.com
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Amplificateurs opérationnels doubles de haute précision

Nisshinbo Micro Devices Inc. a lancé les 
amplificateurs opérationnels de la série 
NL6012 destinés aux applications nécessitant 
une mesure de haute précision de signaux 
délicats, tels que les équipements alimentés 
par batterie, les interfaces de capteurs, les 

capteurs de température et les amplificateurs 
de détection de courant. Avec une tension de 
décalage d’entrée maximale de seulement 
10 µV et une dérive maximale de la tension 
de décalage de seulement 0,05 µV par degré 
Celsius, le NL6012 établit une nouvelle norme 
en matière de précision. En garantissant 
que les signaux électriques sont amplifiés et 
traités avec précision, le NL6012 minimise les 
interférences et réduit les délais et les coûts 
de conception. C’est le choix idéal pour les 
instruments qui nécessitent des mesures 
précises. De plus, le NL6012 est doté d’un 
filtre EMI intégré qui protège les systèmes des 
bruits RF, garantissant un fonctionnement 
précis même dans les environnements les 
plus bruyants. La large plage de tension 
d’alimentation de 2,1 V à 5,5 V et la large 

plage de température de fonctionnement 
de -40°C à 125°C le rendent adapté à une 
large gamme d’applications. Il offre un faible 
courant d’alimentation, une entrée rail à rail 
à haute impédance et une sortie rail à rail qui 
reste dans les 50 mV de la tension du rail. 
Son excellent rapport de réjection en mode 
commun (CMRR) élimine les problèmes de 
croisement associés aux étages d’entrée 
complémentaires traditionnels, garantissant 
des performances supérieures lors du pilotage 
de convertisseurs analogiques-numériques 
sans compromettre la linéarité différentielle. 
Le NL6012 est livré dans un boîtier VSP à 8 
broches, des versions de produits avec des 
boîtiers alternatifs SOT-23-5 et SC-88A sont en 
cours de développement.
www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/

Relais MOSFET 
miniatures avec isolation 
E/S élevée
Les relais AQY212G3HS et AQY232G3HS 
MOSFET PhotoMOS à boîtier miniature SOP4 
60 V de Panasonic Industry garantissent 
une commutation silencieuse, rapide et 
sans rebond. Ils bénéficient de niveaux de 
température de fonctionnement élevés allant 
respectivement jusqu’à +105°C et +125°C et 
conviennent parfaitement à une large gamme 
d’équipements industriels, d’équipements de 
test et de mesure ainsi qu’aux équipements 
de sécurité et fonctionnant sur batterie. Leur 
boîtier SOP4 très compact des relais atteint 

une tension de tenue entrée-sortie de 3 750 
Vrms (1 500 Vrms conventionnel) et permet la 
miniaturisation des équipements hautement 
isolés. 
Les relais AQY212G3HS disposent d’un 
contrôle de charge de 1,8 A. Ils atteignent un 
courant LED maximum de 1 mA (1/3 fois celui 
des modèles conventionnels) ce qui réduit le 
courant des LED pendant l’utilisation jusqu’à 
40 % et contribue à réduire la consommation 
d’énergie pour les applications cibles. En 
terme de temps de fonctionnement, les 
AQY232G3HS atteignent une moyenne 
de 0,8 ms, soit environ 57 % du temps des 
modèles conventionnels. La vitesse accrue 
de l’opération de commutation améliore 
considérablement le temps de contact. http://industry.panasonic.eu

Circuits Ethernet tolérants aux 
radiations
L’industrie spatiale déplace ses interfaces de connectivité depuis 
des réseaux dédiés traditionnels vers des solutions Ethernet qui 
offrent une flexibilité accrue et simplifient le processus de conception. 
Afin de rationaliser la mise en œuvre d’Ethernet pour les clients de 
l’aérospatiale et de la défense, Microchip Technology a étendu ses 
dispositifs Ethernet PHY tolérants aux radiations (RT) avec le nouveau 
VSC8574RT PHY. Le VSC8574RT PHY prend en charge l’interface 
Serial Gigabit Media Independent Interface (SGMII) et l’interface Quad 
Serial Gigabit Media-Independent Interface (QSGMII) pour réduire 
le nombre de broches de signal final dans la conception et libérer le 
périphérique hôte.
Les applications spatiales fonctionnent dans des environnements qui 
nécessitent une technologie de rayonnement améliorée pour résister 
aux températures extrêmes et aux événements électromagnétiques. 
Ces événements dégradent les systèmes spatiaux et perturbent 
les opérations. Le VSC8574RT Ethernet PHY s’appuie sur le vaste 
dispositif commercial disponible sur étagère (COTS) de Microchip, 
permettant aux clients de commencer à développer des applications 
à l’aide de la version COTS et de remplacer un dispositif RT pour 
la mission finale. Compatible avec les interfaces cuivre et fibre, le 
VSC8574RT PHY permet de nouveaux cas d’utilisation d’applications. 
Bien que le cuivre soit principalement utilisé dans la conception 
actuelle, l’interface fibre est la vague du futur dans les applications 

spatiales, car l’industrie exige des débits de données supérieurs à 1 
Gigabit.
Le VSC8574RT PHY est équipé d’un quadruple port pour prendre 
en charge les connexions Ethernet 10, 100 et 1000 BASE-T pour 
une vitesse et une portée optimales, en fonction des exigences 
de l’appareil. Le VSC8574RT PHY haute fiabilité dispose de 
fonctionnalités avancées, telles que Synchronous Ethernet (SyncE) et 
IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP), pour le cadencement et 
la synchronisation du réseau dans les applications nécessitant une 
synchronisation très précise.
www.microchip.com

https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
http://industry.panasonic.eu/
https://www.microchip.com/en-us/product/VSC8574RT
http://www.microchip.com
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